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Notes, Cautions, and Warnings

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your computer.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.; Citrix and XenServer are trademarks
of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States
Patent and Trademark Office and in other countries. /nte/ and Xeon are registered trademarks of Intel
Corporation in the U.S. and other countries; Microsoft, Hyper-V, Windows, and Windows Server are
either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries. Red Hat and Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States
and other countries; SUSE is a registered trademark of Novell, Inc., in the United States and other
countries. VMware is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other
jurisdictions.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cables

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cord

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and
secure the cable to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or
a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or
a power distribution unit (PDU).

Turning on the System

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators
should light.

Getting Started With Your System | 5



Installing the Optional Bezel

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the installation and configuration documentation for your
operating system. Be sure the operating system is installed before installing
hardware or software not purchased with the system.

Citrix® XenServer 5.0 with hotfix 1 or later
Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) Gold editions

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise, and
Datacenter (x64) Gold editions

Microsoft Window Small Business Server 2008, Standard and Premium
(x64) editions

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) editions with SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x64) editions
with SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard and Enterprise (32-bit x86)
editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise,
and Datacenter (x64) editions with SP2

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard
and Premium editions with SP2

¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES and AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES and AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)
*  VMware ESXi Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)

% NOTE: For the latest information on supported operating systems,
see www.dell.com.

Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as
a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes how to
install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com.

*  Any media that ships with your system that provides documentation and
tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software, system
updates, and system components that you purchased with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates
first because they often supersede information in other documents.
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Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not
perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell” offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.

Technical Specifications

Processor

Processor type

One or two quad- or dual-core Intel® Xeon® processors

Expansion Bus

Bus type

PCI Express Generation 2

Expansion slots via
riser card:

Riser 1 (Center Riser)

One full-height, 9.5-inch length, x4 link (slot 1)
NOTE: This slot can be upgraded to 12.2 inches.
One low-profile, 9.5-inch length, x4 link (slot 2)

Riser 2 (Left Riser)

Two full-height, 9.5-inch length, x8 link (slot 3 and 4)

or
One full-height, 9.5-inch length, x16 link (slot 3)

NOTE: Support for up to 25W is available only on the first
two cards installed in the system; any additional cards
installed in the system must be 15W or under.

Memory

Architecture

800, 1066, or 1333 MHz DDR3 registered or unbuffered
Error Correcting Code (ECC) DIMMs. Support for
Advanced ECC or Memory Optimized operation.

Memory module
sockets

Eighteen 240-pin

Memory module
capacities

1 GB and 2 GB UDIMMs, and 2 GB, 4 GB,
or 8§ GB RDIMMs

(single, dual, or quad-rank dependent on capacity)

Minimum RAM

1 GB with a single processor (1 DIMM per processor)

Maximum RAM

96 GB (with quad-rank 8 GB RDIMM), 144 GB
(with dual-rank 8 GB RDIMM), or 24 GB (with 2 GB
UDIMMs)
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Drives

Hard drives Up to six 3.5-inch, internal, hot-swappable SAS or SATA
hard drives without optional internal tape drive support
or
Up to four 3.5-inch, internal, hot-swappable SAS or
SATA hard drives with optional internal tape drive support
or
Up to eight 2.5-inch, internal, hot-swappable SAS or
SATA hard drives with optional internal tape drive

support

Diskette Drive Optional external USB 1.44-MB drive

Optical drive One optional internal slimline SATA DVD-ROM or
DVD+RW drive

Optional external USB DVD
NOTE: DVD devices are data only

Internal Tape Drive One optional half-height tape back-up device

Flash Drive Optional internal USB
Optional internal Secure Digital (SD) memory card
Optional external SD memory card

Connectors

Back
NIC Four RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Optional external One flash memory card slot on the back panel
VFlash card

Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant

Internal
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Optional internal One internal flash memory card slot
SD module
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Video

Video type

Integrated Matrox G200

Video memory

8 MB shared

Power

AC Power Supply (per power supply)

Wattage

Voltage

Heat dissipation

Maximum inrush
current

870 W (High Output)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz

2968.6 BTU/hr maximum (High Output)
1944.9 BTU/hr maximum (Energy Smart)

Under typical line conditions and over the entire system
ambient operating range, the inrush current may reach
55 A per power supply for 10 ms or less.

Batteries

System battery

CR 2032 3.0-V lithium coin cell

RAID battery 3.7-V lithium ion battery pack
(optional)
Physical
Height §.64 cm (3.4 in)
Width 48.24 cm (18.99 in) with rack latches
44.31 cm (17.4 in) without rack latches
Depth 72.06 cm(28.4 in) with power supplies and bezel

68.07 cm(26.8) without power supplies and bezel

Weight (maximum
configuration)

26.1 kg (57.541b)

Weight (empty)

17.7 kg (39 1b)

10 | Getting Started With Your System



Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature
Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature
gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.
Storage —40° to 65°C (—40° to 149°F) with a maximum temperature
gradation of 20°C per hour
Relative humidity
Operating 20% to 80% (non-condensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour
Storage 5% to 95% (non-condensing) with a maximum humidity

gradation of 10% per hour

Maximum vibration

Operating

Storage

Maximum shock

0.26 Gms from 5-350 Hz for 5 minutes in operational
orientations

1.54 Gms from 10-250 Hz for 10 minutes in all orientations

Operating Half sine shock in all operational orientations of 31 G plus
or minus 5% with a pulse duration of 2.6 ms plus or minus
10%

Storage Half sine shock on all six sides of 71 G plus or minus 5%
with a pulse duration of 2 ms plus or minus 10%
Square wave shock on all six sides of 27 G with a velocity
change at 235 in/sec or greater

Altitude

Operating -16 to 3,048 m (=50 to 10,000 ft)
NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.

Storage -16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky, upozornéni a varovani

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dulezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti pocitace.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez piedchoziho upozornéni.
© 2008 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Dell,logo DELL, a PowerEdge jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc.; Citrix a XenServer jsou
ochranné znamky spole¢nosti Citrix Systems, Inc. a/nebo dalsich jejich dcetinych spoleénosti a 1ze je
registrovat u Amerického ifadu pro patenty a ochranné znamky (United States Patent and Trademark
Office, USPTO) a v dal§ich zemich. Infel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Intel
Corporation v USA a dal$ich zemich. Microsoft, Hyper-V, Windows a Windows Server jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal§ich
zemich. Red Hat a Enterprise Linux jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Red Hat, Inc. v
USA a dalsich zemich. SUSE je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Novell, Inc. v USA a
dal$ich zemich. VMware je registrovana ochranna znamka spole¢nosti VMware, Inc. v USA a dalsich
zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal§i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spoleénosti vlastnici tyto znamky a nazvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vii¢i ochrannym znamkam a obchodnim nazviim jinym nez svym vlastnim.

Model E02S

Prosinec 2008 €. dilu CX802 Rev. A02



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pfed provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecnostni pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace kolejniéek a systému do stojanu

Sestavte kolejnicky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpecnostnich pokyni
a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, mys a monitor (volitelné).

Konektory na zadni stran€ systému maji ikony znazornujici, ktery kabel se ma
pripojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu monitoru
byly dobfe dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni napajecich kabelt

Ptipojte napajeci kabely k systému, a pokud pouzivate monitor, pfipojte napajeci
kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajeciho kabelu

Ohnéte napajeci kabel do smycky, jak je zndzornéno na obrazku, a piipevnéte jej
dodanou paskou k drzaku.

Poté zasurite druhy konec napajecich kabeld do uzemnéné elektrické zasuvky nebo
je ptipojte k samostatnému zdroji napajeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného
napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéée (PDU).

Zapnuti systému

D)

Stisknéte vypinac na systému a na monitoru. Indikatory napéjeni by se mély
rozsvitit.
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Instalace voliteIného ¢elniho krytu

Nainstalujte celni kryt (volitelny).

Dokoncéeni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili piedinstalovany operacni systém, prostudujte dokumentaci k
opera¢nimu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést prvni instalaci
operacniho systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci
operacniho systému. Nez zaénete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spolecné se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan operacni systém.

*  Citrix® XenServer' " 5.0 s hotfix 1 nebo pozdgjsi verzi
*  Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-VTM

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, a Enterprise (32-bitové x86)
verze Gold

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise a Datacenter
(x64), verze Gold

*  Microsoft Windows Small Business Server 2008, verze Standard a Premium
(x64)

*  Microsoft Windows Server 2003, verze Web, Standard a Enterprise
(32 bitové x86) s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Server 2003, verze Standard a Enterprise (x64)
s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard a Enterprise
(32 bitové x86) s aktualizaci SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard, Enterprise a Datacenter
(x64) s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, verze Standard
a Premium s aktualizaci SP2

* Red Hat® Enterprise Linux® ES a AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES a AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

«  VMware® ESX verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (pokud je k dispozici)
* VMware ESXi verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (pokud je k dispozici)

systémech naleznete na webu www.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostudujte si informace o bezpeénosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti
tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

* Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  PFirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feSeni probléma se systémem a instalaci nebo vyménu komponent.
Tento dokument je k dispozici online na webu support.dell.com.

* Meédia dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro konfiguraci
a spravu systému. Mohou byt dodana napiiklad média tykajici se operacniho
systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a komponent
zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace
uvedené na adrese support.dell.com, protoZe tyto aktualizace ¢asto
nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.
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Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupti popsanych v této prirucce nebo nepracuje-li
systém podle ocekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spolecnost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni skoleni a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webovych strankach www.dell.com/training. Tato sluzba
nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva ¢tyrjadrové nebo dvoujadrové procesory
Intel® Xeon

RozsSifovaci sbérnice

Typ sbérnice

PCI Express 2. generace

Rozsitujici sloty
prosti‘ednictvim zvedaci
karty:

Zvedaci karta 1 (stfedni)

Jeden slot x4 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 1)

POZNAMKA: Tento slot Ize upgradovat na délku
12,2 palce.

Jeden nizkoprofilovy slot x4 s délkou 9,5 palce (slot 2)

Zvedaci karta 2 (leva)

Dva sloty x8 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (sloty 3 a 4)
nebo

Jeden slot x16 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 3)
POZNAMKA: Podpora pro vykon az 25 W je k
dispozici pouze pro prvni dvé karty nainstalované
do systému. DalSi instalované karty musi mit vykon
15 W nebo nizsi.

Pamét’

Architektura Pamét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenci 800,
1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3, registrované nebo bez
vyrovnavaci paméti, s ochranou ECC; podpora technologie
Advanced ECC a optimalizace vyuziti paméti

Kapacity Osmnact 240 kolikovych

pamét’ové moduly
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Pamét’ (pokracovani)

Kapacity
pamét’ovych moduld

Moduly UDIMM 1 GB a 2 GB, moduly RDIMM 2 GB,
4 GB nebo 8 GB

(jednoduché, dudlni nebo kvadralni — v zavislosti na
kapacité)

Minimum paméti RAM

1 GB s jednim procesorem (1 modul DIMM pro jeden
procesor)

Maximum paméti RAM

96 GB (s kvadralnimi moduly RDIMM 8§ GB), 144 GB
(s dualnimi moduly RDIMM 8 GB) nebo 24 GB (s moduly
UDIMM 2 GB)

Jednotky

Pevné disky

AZ Sest 3,5 palcovych pevnych diskii SAS nebo SATA
ptipojitelnych za provozu bez podpory volitelné interni
paskové jednotky

nebo

Az Ctyfi 3,5 palcové pevné disky SAS nebo SATA
piipojitelné za provozu s podporou volitelné interni paskové
jednotky

nebo

Az osm 2,5 palcovych pevnych diski SAS nebo SATA
ptipojitelnych za provozu s podporou volitelné interni
paskové jednotky

Disketova jednotka

Volitelna externi jednotka USB 1,44 MB

Opticka jednotka

Jedna volitelna interni jednotka DVD-ROM nebo
DVD+RW (slim-line SATA)

Volitelna externi jednotka USB DVD

POZNAMKA: Zafizeni DVD jsou uréena pouze pro
data.

Interni paskova jednotka

Jedno volitelné paskové zalohovaci zatizeni s poloviéni
vyskou

Disk flash

Volitelny interni USB
Volitelnd interni pamét’ova karta SD (Secure Digital)
Volitelna externi pamét’ova karta SD
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Konektory

Vzadu

Sit’ové

Sériovy
USB
Video

Volitelna externi karta
VFlash

Ctyfi konektory sité Ethernet typu RJ-45 podporujici
rychlosti 10/100/1000 Mb/s

9 kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
Dva 4kolikové, USB 2.0
15 kolikovy VGA

Jeden slot pro pamét’ovou kartu flash na zadnim panelu

Vpiedu

Video 15 kolikovy VGA

USB Dva 4 kolikové, USB 2.0
Interni

USB Jeden 4 kolikovy, USB 2.0

Volitelny interni modul
SD

Jeden interni slot pro pamét’ovou kartu flash

Video

Typ grafiky Integrovana Matrox G200
Graficka pamét’ 8 MB (sdilend)
Napajeni

Sttidavy proud (na jeden napajeci zdroj)

Vykon

Napéti
Odvod tepla

Maximalni narazovy
proud
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870 W (vysokokapacitni zdroj)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 V sti., automatické prepinani rozsahu, 47-63 Hz

Maximalné 2968,6 BTU/hod. (vysokokapacitni zdroj)
1944.9 BTU/hod. maximum (Energy Smart)

V typickych podminkach napéajeni a v celém provoznim
rozsahu systému mize narazovy proud dosahnout 55 A na
jeden napéjeci zdroj po dobu 10 ms nebo méné.
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Napajeni (pokracovani)

Baterie
Systémova baterie Lithium-iontova knoflikova baterie CR 2032 3,0 V
Baterie RAID Lithium-iontova baterie 3,7 V
(volitelnd)
Rozméry
Vyska 8,64 cm
Sitka 48,24 cm se zapadkami kolejnicek
44,31 cm bez zapadek kolejnicek
Hloubka 72,06 cm s napajecimi zdroji
68,07 cm bez napajecich zdroji
Hmotnost (maximalni 26,1 kg
konfigurace)
Hmotnost (prazdné) 17,7 kg
Prostiedi

POZNAMKA: Dalsi informace o mé&fenych udajich prostiedi najdete pro
jednotlivé systémové konfigurace na adrese
www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni 10 az 35 °C s maximalnim naristem teploty o 10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmofiskych vyskach nad 900 metri
je maximalni provozni teplota snizena o 0,55 °C na
kazdych 168 metru.
Skladovaci -40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty o 20 °C za hodinu
Relativni vlhkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim nartistem vlhkosti o
10 % za hodinu
Skladovaci 5 az 95 % (bez kondenzace) s maximalnim nardstem vlhkosti o
10 % za hodinu

Zacindme se systtmem | 23



Prostredi (pokracovani)

Maximalni vibrace
Provozni

Skladovaci

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 5 minut v provoznich orientacich
1,54 g pfi 10-250 Hz po dobu 10 minut ve vSech orientacich

Maximalni raz

Provozni

Skladovaci

Pilsinusovy raz ve vsech provoznich orientacich o sile 31 G
+/- 5 % s délkou impulsu 2,6 ms +/- 10 %

Pulsinusovy raz na vSech Sesti stranach o sile 71 G +/- 5 %
s délkou impulsu 2 ms +/- 10 %

Raz s obdélnikovym prab&éhem viny na vSech Sesti stranach
o sile 27 G se zménou rychlosti 5,969 m/s nebo vyssi

Nadmoi'ska vyska

Provozni

Skladovaci

-16 az3 048 m

POZNAMKA: V nadmofskych vyskach nad 900 metri
je maximalni provozni teplota snizena o 0,55 °C na
kazdych 168 metru.

-16 az 10 600 m
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Remarques, précautions et avertissements
Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent

vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

/\ AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque
d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a2 modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Lareproduction de ces documents de quelque maniere que ce soit sans I'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques de Dell Inc. ; Citrix et XenServer sont des marques
de Citrix Systems, Inc. et/ou de ses filiales, et peuvent étre déposées aupres du Patent and Trademark
Office aux Etats-Unis et d'organismes similaires dans d'autres pays. Intel et Xeon sont des marques
déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; Microsoft, Hyper-V, Windows et
Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays. Red Hat et Enterprise Linux sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux
Etats-Unis et dans d'autres pays ; SUSE est une marque déposée de Novell, Inc. aux Etats-Unis et dans
d'autres pays. VMware est une marque déposée de VMware, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres
juridictions.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire

référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie
tout intérét propriétaire vis-a-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.
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Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : Avant de commencer, consultez les consignes de sécurité
fournies avec le systéeme.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systeme dans un rack

Assemblez les rails et installez le systeéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Les icones des connecteurs situés a I'arriere du systéme indiquent ot insérer
chaque cible. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du cible
du moniteur, s'il en est équipé.

Connexion des cables d'alimentation

Connectez le ou les cibles d'alimentation au systéme et, si vous utilisez un
moniteur, connectez son cible d'alimentation.
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Fixation du cordon d'alimentation

Repliez le cible et faites-le passer dans le clip comme la figure le montre,
puis fixez-le a I'aide de la sangle fournie.

Branchez ensuite l'autre extrémité des cordons d'alimentation a une prise de
courant mise 2 la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur
ou unité de distribution de l'alimentation).

Mise sous tension du systeme

D)

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation doivent s'allumer.
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Installation de la facade en option

Installez la facade (facultatif).

Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Si vous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout
d'abord la documentation associée, fournie avec l'ordinateur. Pour une
premiere installation du systeme d'exploitation, consultez la documentation

concernant l'installation et la configuration du systeme d'exploitation. Veillez

a installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel
acheté séparément.
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Citrix® XenServer™ 5.0, correctif 1 ou version ultérieure
Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV™

Microsoft Windows Server 2008 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008, éditions Web, Standard, Enterprise
et DataCenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, éditions Standard
et Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) avec SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard et Enterprise (x64)
avec SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

*  Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard, Enterprise
et DataCenter (x64) Gold

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, éditions Standard
et Premium avec SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES et AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES et AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible)
*  VMware ESXi Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible)

[E4 REMARQUE : Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.dell.com.

Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : Consultez les informations sur la sécurité et les
réglementations fournies avec votre systéme. Les informations sur la garantie
se trouvent soit dans ce document, soit a part.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer
le systeéme dans un rack.

*  Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire)
présente les caractéristiques du systeme et contient des informations
de dépannage ct des instructions d'installation ou de remplacement
des composants. Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com.
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*  Tous les supports fournis avec le systéme contenant de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, y compris
les supports du systeme d'exploitation, du logiciel de gestion du systeme,
des mises a jour systéme et des composants systémes que vous avez
achetés avec le systeme.

Q REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises 4 jour sont disponibles sur le site
support.dell.com et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les
informations contenues dans les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure déerite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware Owner's
Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation exhaustive

et une certification sur le matériel. Pour plus d'informations, voir
www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.

Spécifications techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs a double ou quadruple coeur
Intel® Xeon

Bus d'extension

Type de bus PCI Express x16 2eme génération

Logements d'extension via
une carte adaptatrice de

h Un pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x4
connexions :

(logement 1)

REMARQUE : Ce logement peut &tre agrandi &
12,2 pouces.

Adaptateur de
connexions 1 (central)

Un bas profil, longueur 9,5 pouces, liaison x4
(logement 2)
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Bus d'extension (suite)

Adaptateur de
connexions 2 (gauche)

Deux pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x8
(logements 3 et 4)

ou

Un pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x16
(logement 3)

REMARQUE : La prise en charge d'adaptateurs allant
jusqu'a 25 W n'est disponible que pour les deux premiers
adaptateurs installés. Les autres adaptateurs doivent étre
de 15 W ou moins.

Mémoire

Architecture

Barrettes de mémoire ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 cadencées a 800, 1066 ou 1333 MHz
inscrites ou sans tampon. Prise en charge des opérations
ECC avancées ou de mémoire optimisée.

Supports de barrettes
de mémoire

Dix-huit a 240 broches

Capacité des
barrettes de mémoire

UDIMM de 1 Go et 2 Go et RDIMM de

2 Go,4 Go ou 8 Go

(& une, deux ou quatre rangées de connexion,
sclon la capacité)

RAM minimale

1 Go avec un seul processeur (1 DIMM par processeur)

RAM maximale

96 Go (avec RDIMM & quatre rangées de connexion
de 8 Go), 144 Go (avec RDIMM a double rangées de
connexion de 8 Go) ou 24 Go (avec UDIMM de 2 Go)
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Lecteurs

Disques durs

Jusqu'a six disques durs SAS ou SATA internes de
3,5 pouces échangeables a chaud, sans prise en charge
du lecteur de bande interne, en option

ou

Jusqu'a quatre disques durs SAS ou SATA internes de
3,5 pouces échangeables a chaud, avec prise en charge
du lecteur de bande interne, en option

ou

Jusqu'a huit disques durs SAS ou SATA internes de
2,5 pouces échangeables a chaud, avec prise en charge
du lecteur de bande interne, en option

Lecteur de disquette

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB externe,

en option

Lecteur optique

Un lecteur de DVD-ROM ou DVD+RW SATA slim
interne, en option
Un lecteur de DVD USB externe, en option

REMARQUE : Les périphériques DVD sont uniguement
des périphériques de données.

Lecteur de bande interne

Un périphérique de sauvegarde sur bande demi-hauteur

Lecteur Flash

USB interne, en option
Carte mémoire Secure Digital (SD) interne, en option
Carte mémoire SD externe, en option

Connecteurs

Arriere
Carte réseau (NIC)
Série
USB
Vidéo
Carte VFlash externe, en
option

Quatre prises Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Connecteur DTE a 9 broches, compatible 16550
Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0
VGA a 15 broches

Un logement de carte mémoire Flash sur le panneau
arricre
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Connecteurs (suite)

Avant

Vidéo VGA a 15 broches

USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0
Internes

USB Un connecteur a 4 broches, compatible USB 2.0

Module SD interne, en
option

Un logement interne de carte mémoire Flash

Vidéo
Type de vidéo Matrox G200 intégré
Mémoire vidéo Partagée de 8 Mo

Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance
Tension
Dissipation thermique

Appel de courant

870 W (haute capacité)
570 W /200840 KB (mode Energy Smart)

90-264 VAC, avec sélection automatique de la tension,

47-63 Hz

Maximum de 2968,6 BTU/h (haute capacité)
Maximum de 1944,9 BTU/h (mode Energy Smart)

Dans des conditions de ligne typiques et dans toute

maximal la gamme ambiante de fonctionnement du systéme,
l'appel de courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.
Piles

Pile du systeme

Batterie RAID
(en option)

Pile bouton au lithium-ion CR 2032 (3 V)

Pack 3,7 V au lithium-ion
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Caractéristiques physiques

Hauteur 8,64 cm (3,4 pouces)

Largeur 48,24 cm (18,99 pouces) avec les loquets du rack
44,31 em (17,4 pouces), sans les loquets du rack

Profondeur 72,06 cm (28,4 pouces), avee les blocs d'alimentation
et le cadre
68,07 cm (26,8 pouces), sans les blocs d'alimentation
ni le cadre

Poids (configuration 26,1 kg (57,54 livres)
maximale)
Poids (a vide) 17,7 kg (39 livres)

Environnement

REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a
différentes configurations spécifiques, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température
En fonctionnement  De 10 ° 4 35 °C (de 50 °a 95 °F) avec un gradient thermique
maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est
réduite de 0,55°C (1°F) tous les 168 metres (550 pieds).

Stockage De -40°a 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec un gradient
thermique maximal de 20 °C par heure

Humidité relative

En fonctionnement  De 20 % a 80 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

Stockage De 5 % 495 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement 0,26 Gms avec un balayage de 5 a 350 Hz pendant
5 minutes (en position de fonctionnement)

Stockage 1,54 Gms de 10 a 250 Hz pendant 10 mn (toutes positions)
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Environnement (suite)

Choc maximal

En fonctionnement

Stockage

Une impulsion de choc demi-sinusoidal de 31 G a plus ou
moins 5 % pendant un maximum de 2,6 ms a plus ou moins
10 % (toutes positions de fonctionnement)

Une impulsion de choc demi-sinusoidal sur les six cotés
de 71 G a plus ou moins 5 % pendant un maximum de 2 ms
a plus ou moins 10 %

Choc d'ondes carrées sur les six cotés de 27 G avec un
changement de vitesse supérieur ou égal a 6 m/sec
(235 pouces/sec)

Altitude

En fonctionnement

Stockage

De -16 43 048 m (de -50 2 10 000 pieds)

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est
réduite de 0,55°C (1°F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -16 210 600 m (de -50 a 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen kénnen.

A WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenziell gefihrliche Situation hin,
die zu Sachschéden, Verletzungen oder zum Tod fiihren konnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Citrix und XenServer sind Marken
von Citrix Systems, Inc. und/oder einer bzw. mehrerer ihrer Tochtergesellschaften und moglicherweise
beim Patent- und Markenamt der USA sowie in anderen Landern registriert. /ntel/ und Xeon sind
eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Léandern; Microsoft, Hyper-V,
Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in
den USA und/oder anderen Landern. Red Hat und Enterprise Linux sind eingetragene Marken von
Red Hat, Inc. in den USA und anderen Landern; SUSE ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc.
in den USA und anderen Landern. VMware ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc. in den
USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
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Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausfiihrung der folgenden Schritte
die Sicherheitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung, und identifizieren Sie
die einzelnen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems
zunichst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen,
dic im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sind.
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschlisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen
gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen.
Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des
Bildschirmkabels festzuzichen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

SchlieBen Sie das/die Netzkabel des Systems an das System an, und schlieBen
Sie anschliefend auch das Bildschirmstromkabel an den Bildschirm (falls

verwendet) an.
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Sichern des Netzstromkabels

Bilden Sie mit dem System-Netzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe,
und sichern Sie das Kabel mit dem beigefiigten Riemen an der Klammer.

Verbinden Sie die anderen Enden der Netzstromkabel jeweils mit einer
geerdeten Steckdose oder einer separaten Stromquelle wie etwa einer
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler

(PDU).

Einschalten des Systems

)

Dricken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Darauthin
sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Installieren Sie die I'rontverkleidung (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit
dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie

das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der
Dokumentation zur Installation und Konfiguration lhres Betriebssystems.
Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen
mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren.
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Citrix® XenServer 5.0 mit Hotfix 1 oder hoher
Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV "™

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Gold Editions

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise und
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard und Premium
(x64) Editions

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Editions mit SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise (x64) mit SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard und Enterprise (32-Bit x86)
Editions mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise und Datacenter
(x64) Editions mit SP2

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard und
Premium mit SP2

¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES und AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES und AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Version 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfigbar)
e VMware® ESXi Version 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfiigbar)

4 ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen
erhalten Sie unter www.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebsbhestimmungen, die mit
lhrem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

*  Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument
online unter support.dell.com.
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* Alle im Lieferumfang Ihres Systems enthaltenen Medien mit
Dokumentationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung
Thres Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem,
Systemverwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System
erworbene Komponenten.

E4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere
Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nehmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bietet Thnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfiigung.

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp

Ein oder zwei Intel® Xeon® Prozessoren (Quad-Core
oder Dual-Core)

Erweiterungsbus

Bustyp

PCI-Express Generation 2

Erweiterungssteckplitze
iiber Riserkarte:

Riser 1 (Mittlere
Steckkarte)

Ein x4-Steckplatz mit voller Bauhéhe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 1)

ANMERKUNG: Dieser Steckplatz kann auf 12,2 Zoll
aufgeriistet werden.

Ein x4-Low-Profile-Steckplatz, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 2)
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Erweiterungsbus (fortgesetzt)

Riser 2 (Linke

Zwei x8-Steckplitze mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge

Steckkarte) (Steckplatz 3 und 4)

oder
Ein x16-Steckplatz mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 3)
ANMERKUNG: Bis zu 25 W werden nur auf den beiden
zuerst im System installierten Karten unterstiitzt; fiir alle
danach installierten Karten werden héchsten 15 W
unterstiitzt.

Speicher

Architektur Registrierte oder nicht gepufferte ECC (Error
Correcting Code) DDR3-DIMMs mit 800, 1066 oder
1333 MHz. Unterstiitzung fiir Advanced ECC oder
speicheroptimierten Betrieb.

Speichermodul- 18 x 240-polig

sockel

Speichermodul- 1-GB und 2-GB-UDIMMs, und 2-GB-, 4-GB-,

kapazititen oder 8-GB-RDIMM:s

(Single-, Dual- oder Quad-Rank, je nach Kapazitiit)

RAM (Minimum)

1 GB mit einem Einzelprozessor (1 DIMM pro
Prozessor)

RAM (Maximum)

96 GB (mit Quad-Rank 8-GB-RDIMM), 144 GB
(mit Dual-Rank 8§-GB-RDIMM) oder 24 GB (mit 2-GB-
UDIMMs)

Erste Schritte mit dem System | 47



Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Bis zu sechs interne, hot-swap-fihige 3,5-Zoll-SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke ohne optionalen internen
Bandlaufwerkschacht

oder

Bis zu vier interne, hot-swap-fihige 3,5-Zoll-SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke mit optionalem internen
Bandlaufwerkschacht

oder

Bis zu acht interne, hot-swap-fihige 2,5-Zoll-SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke mit optionalem internen
Bandlaufwerkschacht

Diskettenlaufwerk

Optionales externes USB-Laufwerk fiir 1,44-MB-
Disketten

Optisches Laufwerk

Ein optionales internes SATA-DVD-ROM- oder
DVD+RW-Laufwerk in Flachbauweise
Optionales externes USB-DVD-Laufwerk

ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine Datenlaufwerke.

Internes Bandlaufwerk

Ein optionales Bandsicherungslaufwerk mit halber
Bauhohe

Flash-Laufwerk

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionale interne Secure Digital (SD)-Speicherkarte
Optionale externe SD-Speicherkarte

Anschliisse

Riickseite
NIC Vier RJ-45 10/100/1000-MBit/s-Ethernet-Anschliisse
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschlisse, USB-2.0-konform
Bildschirm VGA, 15-polig

Optionale externe
VFlash-Karte

Ein Flash-Speicherkartensteckplatz an der Rickwand
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Anschliisse (fortgesetzt)

Vorderseite

Bildschirm VGA, 15-polig

USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Intern

USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform

Optionales internes SD-
Modul

Ein interner Flash-Speicherkartensteckplatz

Bildschirm

Grafiktyp Integriert, Matrox G200
Videospeicher 8 MB Shared Memory
Stromversorgung

AC-Netzstromversorgung (je Netzteil)

Leistung 870 W (Hochleistung)
570 W /200840 KB (Energy Smart-Betrieb)

Spannung 90-264 V Wechselstrom, autom. Bereichseinstellung,
47-63 Hz

Wirmeabgabe Maximal 2968,6 BT'U/h (Hochleistung)
Maximal 1944,9 BT'U/h (Energy Smart-Betricb)

Maximaler Unter typischen Leitungsbedingungen und iiber den

Einschaltstrom gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann
der Einschaltstrom pro Netzteil (iiber einen Zeitraum
von 10 ms oder weniger) 55 A erreichen.

Batterien

Systembatterie CR 2032, 3.0-V-Lithium-Ionen-Knopfzelle

RAID-Akku 3,7V Lithium-Ionen-Batterie

(optional)
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Abmessungen und Gewicht

Hohe 8,64 cm
Breite 48,24 cm mit Rack-Befestigungselementen
44,31 cm ohne Rack-Befestigungselemente
Tiefe 72,06 cm mit Netzteilen und Blende
68,07 cm ohne Netzteile und Blende
Gewicht (maximale 20,1 kg
Konfiguration)
Gewicht (leer) 17,7 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur
Wihrend des 10° bis 35 °C bei einem max. Temperaturanstieg von 10 °C
Betriebs pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter verringert sich
die maximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

Lagerung -40 bis 65 °C (—40 bis 149 °F) bei einem max.
Temperaturanstieg von 20 °C pro Stunde

Relative Luftfeuchtigkeit

Wiihrend des 20 % bis 80 % (nicht-kondensierend) mit einem Ansticg
Betriebs der Luftfeuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde
Lagerung 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg

der Luftfeuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde

Zulissige Erschiitterung

Wihrend des 0,26 Gms bei 5-350 Hz fiir 5 Minuten in Betriebsrichtungen
Betriebs
Lagerung 1,54 Gms bei 10-250 Hz fir 10 Minuten in allen Richtungen
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Zulissige StoBeinwirkung

Wihrend des HalbsinusstoB in alle Betriebsrichtungen von 31 G plus

Betricbs oder minus 5 % mit einer Impulsdauer von 2,6 ms oder
minus 10 %.

Lagerung HalbsinusstoB auf allen sechs Seiten von 71 G plus
oder minus 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms oder
minus 10 %.

Rechteckwellenstol3 auf allen sechs Seiten von 27 G mit
einer Geschwindigkeitsinderung von mindestens 6 m/s.
Hoéhe iiber NN

Wihrend des -16 bis 3 048 m

Betriebs ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter verringert sich
die maximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

Lagerung -16 bis 10 600 m

Erste Schritte mit dem System |
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2uotnuara Dell™
PowerEdge™ R710

Ta TpwTa Pripara
ME TO OUOTNUA COG

D&LL



2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG

Q ZHMEIQZH: H SHMEIQZH agopd onuavTIKEG TTANPOPOPIES TTOU 0AG
BonBouv va xpnoiyoTroigite KAAUTEPA TOV UTTOAOYICTH OOG.

/\ EIAOMOIHZH: H év5eign EIAOMOIHEH agopd SuvnTikii BAGEN
UAIKOU, TpaupaTIONO 1 Bdvaro.

Ov AN PoPopies TOV TEPIELOVTUL GTO TAPOV EYYPOQO EVIE ETAL VO AALGEOLY YPic TpoNyoOpEYY
g1domoinon.
© 2008 Dell Inc. Me em@Oraln 6LV TOV SIKIOPATOV.

ATayopedeTOL AVGTNPA 1 AVOTOPAY®YT LE OTOLOVONTOTE TPOTO, Ypig TN Yport ddsta g Dell Inc.

H ovopacio Dell, to hoyotvro DELL kaim ovopacio PowerEdge givon epmopikd onjpoto g Dell Inc.
O ovopooieg Citrix ko XenServer ivon pmopikd onpota g Citrix Systems, Inc. 7/kon piog 1
TEPLEGOTEPOV BuyaTpIK®V TG Ko popovv vo katotedodv otnv Yrnpeoio Evpectteyvidv kot
Epnopikav Enpdtov tov HITA. O ovopooieg Intel ko Xeon eivat oipata kotatedévta tng Intel
Corporation otig Hvopéveg IoMteieg kat o€ dAleg ydpec. Orovopacisg Microsoft, Hyper-V, Windows,
kot Windows Server givon epmopikd oipata i ofjpata katatedévro g Microsoft Corporation otig
Hvopéveg ITolteieg 1i/kat og dAAeg xdpes. Ot ovopacicg Red Hat kot Enterprise Linux gival ofjporo
katotefévta g Red Hat, Inc. otig Hvopéveg Iolrteieg kot oe dhreg ydpes. H ovopacio SUSE givan
ofpa kotatedéy g Novell, Inc. otig Hvopéveg Iolteieg ko og dAreg ydpeg. H ovopasio VMware
elvon onpa kotatebév g VMware, Inc. otig Hvopéveg IMolreieg ko o€ dAleg ydpec.

AN\ ELTOPIKA GNLLOTOL KO EUTOPIKEG OVOUAGIEG UTOPEL VAL YPNGILOTOL0OVTAL GTO TAPOV EYYPUPO
avoQePOLLEVOL EITE GTOVG KOTOYOVG TMV CNUATOV KOL TMV OVOLOGLOV EITE GTO TPOIOVTO TOVG.
H Dell Inc. maparteiton amd kéOe Sikaimpo 6& EUTOPIKE GNILOTO KOL EUTOPIKEG OVOUOGIES TPITMV.

Mpétutra E02S

Aexéupprog 2008 P/N CX802 Ava8. A02



EykatdoTaon Kol puduion TTapauéTPWY

A EIAOMOIHZH: Npotol ekTeAéTETE TNV TTOPAKATW S10SIKATIA,
ouuBouAeuBeite TIG 08nyieg ao@alAgiag TTou ocuvodelouv To CUCTNHA

cag.

Avolyua TG CUCKEUOTIOG TOU CUCTHHOTOG

Avoiéte T cLoKEVOGIO TOL GVGTNIOTOG COG KoL AVaYVOPIoTE KAOE avTiKEiLEvo.

Mwg va TOTToOETACETE TIG PAYES KAl TO CUCTNHA O€ pAQI

ZuvapUoAoYNoTE TIG payes Ko TomoBeTOTE TO GVGTNUO GTO PAPL, GOUPOVOL LE TIG
00nyieg aopaleiog Kat TG 00NYiEg EYKATAGTACTG G PAPL TOV TAPEXOVTUL LE TO
cvoTNUd cag.

Ta TpwTa Brjpara pe 7o cuoTnud cag |
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MpoaipeTikd — LOvSeon TANKTpOAoyiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

2uvdEaTe TO TANKTPOAGYLO, TO TOVTIKL Kot TV 006V (TPOapETIKA).

O1 6Vpeg 6710 TOW® PEPOC TOV GLGTHHATOG £XOVV EIKOVISI TO. OTTOI0 AVTIGTOLYOVV GTO
KoA®S10 mov cuvdéetar g kabe BOpa. Tpénet va cilete Tig Pideg (edv vapyovy) 6N
BVpa kahmdiov g 0BOvNC.

Z0vdeon TwvV KOAwdiwv Tpopodoaiag

Yuvdéote 0 KoA®S10 (R To KaAdS1e) TPOPoS0Giag TOV GLGTAATOC GTO GVGTIILOL KL,
av ypnoiponoleite 006vn, cuVdEaTE T0 KAAMDO0 TPoPodoaciag TG 00dvng atnv 00ov.
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Zrepéwon Tou KaAwdiou Tpopodoaiag

Képyte 1o KaA®S10 TPOPOd0Ging TOL GUGTALATOS GE HOPQT Bpoyov, OTmG paivetat
OTO GYNLL0L, KOL YPOLOTOMGTE TO GVVOSEVTIKO AOVPL Y10l VO GTEPEDGETE TO KAADILO
oto Bpayiova.

TomoBetnoTe TO AALO (kPO TOV KOA®IIMV TpoPodociog oe yerwpévn mpila 1 oe
EeymploTn TN NAEKTPLKOD PEVLATOG, OTMG VUL £VOL GUGTN O OOLIAEWTTNG
tpogodoaiag (UPS) 1 po povada davoung pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTAHATOG

IMatmote to Kovpni Aertovpyiag 6To cvoTUa Kot oty 086vn. Avafouv ot evdeilelg
Aertovpyiag.
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To1ro0£TNON TNG TTPOAIPETIKAG OTEQPAVNG CUYKPATNONG

<

TomoBetnoTE TN OTEPGVN GLYKPATNOTG (TPOULPETIKA).

OAoKARpwoON TNG EYKATACTAONG TOU
AgITOUPYIKOU CUCTHMOTOG

Edv €xete ayopdoet Eva TpogyKaTEGTNILEVO AEITOVPYIKO GVGTNLLOL, OVOTPEETE GTNV
TEKUNPIOOT TOV AEITOVPYIKOD GVGTHUOTOG TOV GVLVOIEVEL TO GHOTNHE Gac. Otov
£yKaO1oTaTE VO AEITOVPYIKO GVGTNLA VIO TPDTN POPA, avaTpEETE TNV TEKUNPIOCT
£YKOTAGTOONG KoL SIOUOPOOONG TTOV APOopd TO AELTOVPYLKd Gag cvueTthpa. [Ipoton
£YKOTAGTNGETE VAMKO 1) AOYIGHIKO oV dev €xete ayopdoet poli pe to oo,
BeParwbeite 4T1 TO AgITOLPYIKO GVGTNUA EiVaL EYKATEGTNUEVO.

58

Citrix® XenServer " 5.0 ue hotfix 1 1| vedtepn €xdoon
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'"

Microsoft Windows Server 2008, ekddceig Web, Standard kou Enterprise
(32 bit x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Web, Standard, Enterprise ot
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Window Small Business Server 2008, exddceig Standard kot Premium
(x64)

Microsoft Windows Server 2003, exddoeig Web, Standard kot Enterprise
(32 bit x86) pue SP2

Microsoft Windows Server 2003, exddoeig Standard kot Enterprise (x64) pe SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekdoceig Standard kou Enterprise
(32 bit x86) pe SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekd6ceig Standard, Enterprise kot
Datacenter (x64) pue SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, ekddoeig Standard kot
Premium pe SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES ka1 AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES kot AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86 32)

* Red Hat Enterprise Linux 5,2 Server (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

»  VMware® ESX Version 4.0 ko1 3.5, Evnuépwon 4 (6tav Ba eivar dtabéoiun)

*  VMware ESXi Version 4.0 ko1 3.5, Evnuépwon 4 (6tav 0o givor Swabéoiun)
Q EIAOMOIHZH: TNa Tig o Tpdo@aTeg TTANPOPOpPIiEg OXETIKA e TA

AEITOUPYIKA CUCTAMATA TTOU UTTOOTNPICoVTal, ETTIOKEPTEITE TN dIEUBUVON
www.dell.com.

AAAeG TTANpOYOpPIES TTOU EVOEXETAI VA
XPEIOOTEITE

A EIAOMOIHZH: Avatpé€rte oTIg TTANPOQOPIEG TXETIKA ME TNV ACQAAEIN
KOl TOUG KOVOVIOUOUG TToU £XOUV OTTOCTOAEI pe To oUoTNUA oag. O1
TTANPOPOPIEG YIa TNV eyyUnon eviExeTal va cuptTEPIAQUBAvOvVTal OE
auTo To £yypa@o 1 va atroTeAoUv eXwpPIoTO £yypago.

* H avtiotoyn tekunpimon mov cuvodevel ) Sk 6o ADon yuo Tomobémon og
Pt TEPLYPAPEL TOV TPOTO TOTOHETNONG TOV GLGTHNATOG GG GE PAPL.

*  To Eyyeipidio kardyov vlikod mapéyel TANpoQopieg GYETIKE pe Tol
FOPOUKTNPIOTIKG TOV GUOTHLATOG KOL TEPLYPAPEL TNV AVTILETMOTICT TPOPANUAT®V
TOV GLGTNHOTOG GOG KOL TV EYKATAGTAGN 1] TNV UVIIKOTAGTAGCT GUGTATIKOV
otoyeiov Tov cuatroToc. To Tapdv Eyypa@o givor S1abEc1L0 NAEKTPOVIKE 6TV
torofecio support.dell.com.
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*  Tuydv diokor CD/DVD mov 6uvodedovV 10 GOGTNLG GO KoL TOPEYOVV
tekpunpimon Kot epyodeia yio tn Stapdpemon Kot T Slayipion Tov GLETAATOG
060G, OOV GLUTEPIAOUPAVOVTOL 1) TEKUNPI®OT] KO TO, EPYOLELD Y10 TO
AELTOVPYIKO GVGTNUO, TO AOYIGUIKO SLoYEIPIONG GUGTHHATOS, Ol EVIILEPDGELS
GLOTHHATOG Kot To. eEUPTHHOTO GUGTHLATOG TTOV ayopdcate pall pe To cOeTUd
oG

Q ZHMEIQZH: Na kdverte TTAvTOTE £AEYXO VIO EVNUEPWHEVES EKBOTEIC
otnv TotroBeaia support.dell.com kai va diaBdleTe TTpwTA TIG
EVNUEPWHEVEG EKDOTEIG, ETTEION TTOAU OUXVA KaBIOTOUV EETTEPATUEVEG
TIG TTANPOPOPIEC AAAWV EYYPAPWV.

AQyn TeXVIKNG BonOelag

Edwv dev katavoeite pia dadikacio Tov 0d1yol antol 1 av To GOGTNLO deV Agttovpyel
LLE TOV AVOPEVOLLEVO TPOTO, avaTpEEte 610 Eyyetpidio katdyov vikod. H Dell™ mopéyel
oAoKANpoUéEVN EKTTaidELON Kot ToTOROINoN VAIKOV. [ Tepioadtepeg mAnpoopie,
avatpééte ot dievbuvvon www.dell.com/training. H vnpecio avt evoéyetal va unv
TPOoPEPETAL 68 OLEG TG TOMOBEGiEC.

Texvikég Trpodlaypa@ég

EmegepyaoTng

Tomog enekepyaotn "Evag ) 600 ene€epynotég Intel® Xeon® durhob N
TETPATAOD TLPN VA

Aiaulog erékTaong

Tomog dadvrov PCI Express Generation 2

Ynodoyés enékracng pécm
™G KApPTOg avodov

X Mio 60vdgomn TANPOLS VYOVG, HAKOVS 9,5 ichv, X4
dkTvOoUL:

(vmodoyn 1)
ZHMEIQZH: H umrodoxr autr utopsi va
avaBabuioTei oTIg 12,2 ivioeg.

Kdapta avddov diktoov 1
(Kevrpwn kdpta avodov
S1kTHOV)
Mia obvdeon yapumrov mpoid, piKovs 9,5 wichmv, x4
(vmodoyn 2)
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Aiaulog erékTaong (ouvéxera)

Kdapta avédov diktoov 2
(Képta avédov diktdov
oT0. 0PLoTEPQ)

Avo cuvdécelg TApovg Hyovg, LAKOLS 9,5 vTohv, X8
(vmodoyég 3 ko 4)

il

Mio 60vdeon TAfpovg Dyoug, unkovg 9,5 wicmv, x16
(vmodoyn 3)

THMEIQZH: Ymootpi€n yia £wg kai 25 W givai
d1aBéaiun pévo aTig dUo TTPWTEG KAPTES TTOU
eykaBioTavTal 0To oUoTnua. Tuxov TTPOCaBETEG
KAPTEG TTOU eyKaBioTavTal 0To cUCTNUA TTPETTEI
va gival Twv 15 W ) Aiyotepo.

MvrApn

Apytektovikng

Movadeg DIMM ota 800, 1066 | 1333 MHz DDR3,
KOTOYOPICUEVES 1] XWPIS TEPLOYN TPOCSOPIVIG
amobnkevong pe Error Correcting Code (ECC).
Ynootipién ya tponyuévn Aertovpyio ECC 1 Aettovpyia
He Beltiotomoinon pvnung.

Y7rodoyég Aettovpytkmv
HOVAS®V

pviung

Agkooktd TV 240 akidmv

AvvatoTnTEG YOPNTIKOTNTOS
AELTOVPYIKOV LOVAS®V
pvipng

UDIMM 1ov 1 GB ka1 tov 2 GB kot RDIMM twv 2 GB,
4GB 8 GB

(amg, SUTANG ) TETPATANG GEPAS, AvALOYO UE TN
XOPNTIKOTNTOL)

EMéyrom pvijun RAM

1 GB pe amko enelepyaot (1 DIMM ové enelepyaotn)

Méyiotn pviun RAM

96 GB (ue RDIMM 1tetpoming oeipdg tov 8 GB), 144 GB
(ne RDIMM g oetpdg tov 8 GB) 1 24 GB
(ue UDIMM 1ev 2 GB)
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Movadeg

Movddeg oxAnpod dickov

"Emg kot €€l ecmtepikég povadeg okAnpov diokov SAS 1

SATA 3,5 wtomv, hot-swappable (dev omorteiton
TEPLOTIOUOG TNG AELTOVPYING TOV GLGTNUATOG), YOPIG
VIOGTAPLEN TPOALPETIKIG ECMTEPIKNG HOVASOG TOVIOG
ul

"Eog ko1 1£60ep1c e0mTEPIKES LOVAOES OKANPOV diGKOL

SAS 7 SATA 3,5 wtodv, hot-swappable (dev amonteiton
TEPUATIGUAG TNG AELTOVPYIOG TOV GUGTHLOTOG), ILE
VIOGTHPIEN TPOAPETIKNG ECOTEPIKNG LOVAOOG TOVIOS
1

"Eog ko1 oytd ecmTepicég povadeg okANnpob dickov SAS

N SATA 2,5 wto@v, hot-swappable (dev amonteiton
TEPUOTIOUOG TNG AELTOVPYIOG TOV GLGTIHLLATOGC), LLE
VIOGTNPIEN TPOAPETIKNG ECMTEPIKNG LOVASAG TOVING

Movdda diokétag

Ipoarpetikn e&mtepkn povada USB 1,44 MB

Movado onTiK®V dioKmV

Mio mpoarpetikn ecotepiki povada SATA DVD-ROM 1
DVD+RW, Aentig ypoppng

IIpoarpetikn| eEmtepikn povéda USB DVD
THMEIQZH: Oi yovadeg diokou DVD tival yévo
yia dedopéva

Ecwtepikn povddo taviog

Mio TPOUPETIKT GLOKELN TOVING IGO0V VYOLGS Y10 T
dnpovpyia avtypleov aopaieiog

Movaéoda Flash Ipooipetikn ecmtepikn povado USB
TIpoarpetikn ecmTEPIK LOVASQ KOPT®OV LVAUNG Secure
Digital (SD)
[Tpoatpertikn e&mtepikn povada Koptdv pvipung SD
Zuvdéoeig
Mico

Kdapta ductvov
Zelplokn

USB

Képra ypagikov

[poarpetikn e&mTepikn
povada kaptov VFlash

Téooepig RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
9 oxidwv, DTE, coppart pe 16550

Ao 4 axidov, cvppatés pe USB 2.0

VGA 15 akidov

Mia vrodoyr kaptédv pviung flash oto micw mlaico
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Yuvdéoeig (ouvéxela)

Mmnpoota
Kdapra ypapikdv

USB

VGA 15 okidov
AVo 4 akidwv, coppatés pe USB 2.0

2T0 E6OTEPIKO
USB

IIpoatpeTikn ecmTepiKn
povada kaptov SD

Mia 4 axidwv, coppoti pe USB 2.0
Mia ecmtepiki vrodoyn kaptdv puviung flash

Kdpra ypa@ikwyv

THmog kapTog YpopKdV

Evoopoatopévn Matrox G200

Mviun KapTag ypoeikov

Kowng xpriong, 8 MB

Tpogodooia

Tpogodocio AC (ava mapoyi Tpopodociag)

Hlextpwcr| woydc o Watt 870 W (vymAn 1oyd¢ e€650v)

Téon
"ExAvon Beppomrag

Méyioto pedpa
glopong

570 W /200840 KB (teyvoroyio e&okovopunong
EVEPYELNG)

90-264 V AC, pe avtépotn emhoyn meproyng, 47-63 Hz

Méyioro: 2.968,6 BTU/mpa (vynin oyds £€660v)
Méyioto: 1.944,9 BTU/opa (teyvoroyia e&otkovopunong
EVEPYELNG)

Kéto and tumkéc cuvOnikeg ypapng Kot méve omd mv
meployn Aettovpyiog teptBAAlovtog 0OAOKANpOL TOV
GUGTNHOTOG, TO PEVUA EIGPONG umopel vo. ayyiget ta 55 A
ava Topoyn tpopodoaciag yio 10 ms 1 Aydtepo.
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Tpogodooia (ouvéxeia)

Mrnartapieg
Mmnoatapio GuoTHNOTOG CR 2032 3,0 V 16vtev Mbiov, diokoedng

Mmnotapio RAID Mmnatapia wviev Abiov 3,7 V
(mpoarpetiki)

DuoIKA XapOKTNPIOTIKA

“Yyog 8,64 ex. (3,4 tvtoeg)
Mnjkog 48,24 ex. (18,99 ivtoec) pe ta pévtoro Tov paelon
44,31 ex. (17,4 tvtoeg) yopic To pavTaia TOL paQLov
ITAdrog 72,06 €x. (28,4 ivtoeg) e TIG TPOPOSOGIES Kol T GTEPAVN
GLYKPATNONG

68,07 ex. (26,8 tvtoeg) ywpis Tig Tpopodoacies Kot T
GTEQAVN GLYKPATNONG

Bapog (néyrom 26,1 xiha
Spopemon)
Bapog (kevo) 17,7 kiha

XapakTnploTIKAa TrePIBAAAOVTOG

ZHMEIQZH: lNa emmAéov TTANPoQopieg OXETIKA WE TIC TIEPIBANNOVTIKEC
METPAOEIG VIO CUYKEKPIYEVEG BIAUOPPWOEIG CUCTHUATOG, ETTIOKEPTEITE TN
d1euBuvon www.dell.com/environmental_datasheets

Ogppokpaocia

Koté ™ Aertovpyio  amd 10 émg 35 °C, pe péyioto pulud petoforng mge
Oeppokpaciog tovg 10 °C avd opa
ZHMEIQZH: lNa uyopetpo dvw Twv 900 péTpwy,
n MEYIOTN Bepuokpacia AsIToupyiag EAATTWVETAI
ovopaoTIKA Katd 0,55°C avd 168 pétpa.

Koté mv amo -40 £€mg 65 °C, pe péyioto pubud petaforng mg
amofikevon Oeprokpaciog tovg 20 °C avd odpa

YETIKI VYpacia

Katd m Aertovpyion  amd 20% wg 80% (xmpig cvpmdkveoon) pe péyrotn Baduida
vypaciog 10% avé dpa

Katé mv and 5% £mg 95% (xwpis copumTdKveoN) pe PéEYIoTo puOpd
amoffkevon peToforng TG oxeTIKng vypaciag 10% ava dpa
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XapakTnploTika TepIBadAAovTog (ouvéxeia)

Méywotn ToAdvTevon

Katd m Aettovpyia

Katd v
amofnKevon

Méywotn d6vnon

Kotd ™ Aettovpyia

0,26 Gms cvyvotmrag 5-350 Hz enil 5 Aentd mpog T1g
Aertovpyikég katevdhvoeig

1,54 Gms cvyvotnrtag 10-250 Hz eni 10 Aentd mpog dheg Tig
Katevdovoelg

Hpurovoeidng 60vnon mpog OAeg T1g AEITOVPYIKEG
kotevbvveelg katd 31 G ovv | Ty 5% pe dibpkelo Todpon
2,6 ms ovv i TAnv 10%

Kotd mv Hprovoedng 66vnon mpog tig €61 mhevpég katd 71 G ouv )
amodnkevon mAnv 5% pe ddpketo maApov 2 ms ovv 1) TAny 10%
Ab6VNoT TETPAYOVIKAG KULATOHOPPTS TPOG TIG £E1 TAEVPES
katd 27 G pe peraforn todnTag ion pe 235 tvroeg/devt.
N neyohovtepn
Yyopetpo

Kot ™ Aettovpyia

Kotd mv
amofnkevon

amd —16 €mg 3.048 pétpa

ZHMEIQZH: lNa uyopetpo dvw Twv 900 péTpwy,
n MEYIOTN Bepuokpacia AeIToupyiag EAATTWOVETAI
ovopaoTIKd Katd 0,55°C avd 168 pétpa.

amd —16 €mg 10.600 pétpa
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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomos$¢, ktéra pomoze lepiej
wykorzysta¢ komputer.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuije o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub
$mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Dell, logo DELL oraz PowerEdge sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Citrix i XenServer sa
znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub kilku jej filii. Moga by¢ one
zastrzezone w Urzedzie Patentow i Znakéw Towarowych USA, a takze w innych krajach. Intel i Xeon
sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach; Microsoft, Hyper-V, Windows, i Windows Server sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Red Hat i Enterprise Linux s zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach; SUSE jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. VMware jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach.

Tekst moze zawiera¢ takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw towarowych innych niz jej wlasne.
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Instalacja i konfiguracja
A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej

procedury zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa
dotaczonymi do zestawu komputerowego.

Rozpakowanie zestawu komputerowego

Rozpakuj zestaw komputerowy i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy.

Instalowanie prowadnic i komputera w szafie typu rack

Zamontuj prowadnice i zainstaluj zestaw komputerowy w szafie typu rack zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi instalacji
szafy typu rack dostarczonymi wraz z zestawem komputerowym.
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Opcjonalnie — podiaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podlacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czgsci zestawu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Nalezy upewnic sig, ze sruby na ztaczu kabla
monitora zostaty dokrgcone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do zestawu komputerowego oraz
odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do monitora, o ile jest uzywany.
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Zamocowywanie przewodu zasilania

Zegnij kabel zasilania zestawu komputerowego w petle, w sposob przedstawiony

na rysunku i zamocuj kabel na wsporniku, uzywajac zataczonej opaski.

Podlacz druga koncéwke tych kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego

lub oddzielnego zrddta zasilania np. do zasilacza awaryjnego (UPS) lub do jednostki
rozdziatu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

r“ Q
\)}J

Nacisnij przyciski zasilania zestawu komputerowego i monitora. Powinny zaswieci¢
si¢ wskazniki zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej ostony

Zamontuj ostong (opcjonalna).

Skonfiguruj system operacyjny

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie, zapoznaj
si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z zestawem
komputerowym. Przed rozpoczeciem instalowania systemu operacyjnego po raz
pierwszy zapoznaj si¢ z dokumentacja dotyczaca instalacji i konfiguracji systemu
operacyjnego. Przed instalowaniem sprzgtu i oprogramowania niezakupionego wraz z
zestawem komputerowym upewnij si¢, ze system operacyjny zostal zainstalowany.
«  Citrix® XenServer " 5.0 z poprawka hotfix w wersji 1 lub pozniejszej
« Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'
*  Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) Gold
*  Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) Gold
*  Microsoft Window Small Business Server 2008 — wersje Standard i Premium
(x64)
*  Microsoft Windows Server 2003 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2
*  Microsoft Windows Server 2003 — wersje Standard i Enterprise (x64) z SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) z SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 — wersje Standard i
Premium z SP2

+  Red Hat® Enterprise Linux® ES oraz AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES oraz AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) z SP2

«  VMware® ESX wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostepna)

*  VMware ESXi wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostgpna)

Q UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajduja sie na stronie www.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczenstwa i
przepisow prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z zestawem
komputerowym. Informacje dotyczace gwarancji mogq zostac
zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

* Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposob montowania na
niej zestawu komputerowego.

o Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach zestawu
komputerowego i opis sposobow rozwiazywania problemow zaistniatych
podczas jego uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany
elementow zestawu komputerowego. Dokument ten jest dostgpny w trybie online
na stronie support.dell.com.

*  Wszystkie nosniki dostarczone z zestawem komputerowym zawierajace
dokumentacj¢ i narz¢dzia do konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim,
wliczajac te, ktdre dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do
zarzadzania systemem, aktualizacji systemu oraz elementéw systemu nabytych
wraz z systemem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity sie nowe
aktualizacje na stronie support.dell.com i czyta¢ informacje o
aktualizacjach, poniewaz czgsto pojawiajg si¢ one tam wczesniej niz
w innych dokumentach.
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Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli nie rozumieja Panstwo procedur opisanych w tym podreczniku lub jesli system
nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, proszg¢ si¢ zapoznac z Instrukcjq uzytkownika
sprzetu. Dell” oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w zakresie sprzetu. Aby
uzyska¢ wigcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training. Ta ustuga
moze nie by¢ dostgpna we wszystkich lokalizacjach.

Dane techniczne

Procesor

Typ procesora Jeden lub dwa procesory cztero- badz dwurdzeniowe
Intel® Xeon®

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali PCI Express Generation 2

Gniazda rozszerzen
dostepne poprzez

i Jedno gniazdo o pelnej wysokosci i 9,5-calowej dtugoscei;
karte noSna:

tacze x4 (gniazdo 1)
UWAGA: Mozna wykona¢ modyfikacje tego
gniazda do dtugosci 12,2 cala.

Karta nosna 1 (srodkowa)

Jedno gniazdo o niskim profilu i 9,5-calowej dlugosci;
Tacze x4 (gniazdo 2)

Karta nosna 2 (lewa) Dwa gniazda o petnej wysokosci i 9,5-calowej dlugoscei,
tacze x8 (gniazdo 3 14)
lub
Jedno gniazdo o pelnej wysokosci i 9,5-calowej dtugosei;
acze x16 (gniazdo 3)
UWAGA: Tylko dwie pierwsze karty zainstalowane
w komputerze mogg mie¢ moc do 25 W. Wszystkie
dodatkowe powinny mie¢ moc co najwyzej 15 W.
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Pamie¢

Architektura

Pamigci DDR3 DIMM o czgstotliwosci 800, 1066 lub
1333 MHz; rejestrowane lub niebuforowane z kodem
korekeji btedu (ECC). Obstuga technologii Advanced ECC
lub dzialanie zoptymalizowane pod katem pamigci.

Pojemnosci modutow
pamigci

Osiemnascie gniazd 240-stykowych

Gniazda modutow
pamigci

Moduty UDIMM o pojemnosci 1 i 2 GB oraz moduty
RDIMM o pojemnosci 2, 4 lub 8 GB

(jedno-, dwu- lub czteroszeregowe, w zaleznosci od
pojemnosci)

Minimalna pojemnos¢
pamigci RAM

1 GB z jednym procesorem (1 modut DIMM na
kazdy procesor)

Maksymalna pojemno$¢
pamigci RAM

96 GB (z czteroszeregowym modulem RDIMM o
pojemnosci 8 GB), 144 GB (z dwuszeregowym modutem
RDIMM o pojemnosci 8 GB) lub 24 GB (z modutami
UDIMM o pojemnosci 2 GB)

Napedy

Dyski twarde

Do szesciu 3,5-calowych wewnetrznych dyskow twardych
SAS lub SATA, wymienianych podczas pracy, z obstuga
opcjonalnego wewngetrznego napedu tasmowego

lub

Do czterech 3,5-calowych wewngtrznych dyskow twardych
SAS lub SATA, wymienianych podczas pracy, z obstuga
opcjonalnego wewngtrznego napedu tasmowego

lub

Do o$miu 2,5-calowych wewngtrznych dyskow twardych
SAS lub SATA, wymienianych podczas pracy, z obstuga
opcjonalnego wewnetrznego napgdu tasmowego

Naped dyskietek

Opcjonalny, zewngtrzny naped USB o pojemnosci 1,44 MB

Naped optyczny

Jeden opcjonalny, wewnetrzny, waski naped SATA
DVD-ROM lub DVD+RW

Opcjonalny, zewngtrzny naped DVD typu USB
UWAGA: Urzadzenia DVD sg przeznaczone tylko
dla danych.
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Napedy (ciag dalszy)

Wewnetrzny naped tasmowy

Jedno opcjonalne urzadzenie tasmowe kopii zapasowe;j
o poléwkowej wysokosci

Naped Flash Opcjonalny, wewnetrzny naped USB
Opcjonalna, wewngtrzna karta pamigci typu Secure Digital
(SD)
Opcjonalna, zewngtrzna karta pamigci typu SD
Ziacza
Z tylu
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 o szybkosci 10/100/1000 Mb/s sieci
Ethernet
Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Opcjonalna, zewnetrzna  Jedno gniazdo na kartg pamigci typu flash na panelu tylnym
karta typu VFlash
Z przodu
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Wewnetrzne
USB Jedno zlacze 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0

Opcjonalny, wewngtrzny
modut SD

Jedno wewnetrzne gniazdo na kartg pamigci typu flash

Grafika
Typ grafiki Whbudowana karta grafiki Matrox G200
Pamig¢ grafiki Wspoétdzielona o pojemnosci § MB
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Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na kazdy zasilacz)

Moc

Napigcie

Emisja ciepta

Maksymalne natgzenie
przy wlaczeniu

870 W (wysoka wydajnosc)
570 W /200840 KB (tryb energooszczedny)

90-264 V pradu zmiennego, automatyczne dopasowywanie
zakresu napigcia, 47-63 Hz

Maks. 2968,6 BTU/godz. (wysoka wydajnos¢)
Maks. 1944,9 BTU/godz. (tryb energooszczedny)

Przy typowym zasilaniu i w catym dozwolonym zakresie
warunkOw pracy systemu natgzenie pradu przy wlaczeniu
moze osiagnac 55 A na zasilacz przez co najwyzej 10 ms.

Baterie

Bateria systemu

Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o napigciu 3,0 V

Bateria RAID Zestaw baterii litowo-jonowych o napigciu 3,7 V
(opcjonalnie)
Cechy fizyczne
Wysokosé 8,64 cm (3,4 cala)
Szeroko$¢ 48,24 cm (18,99 cala) z zatrzaskami szafy typu rack
44,31 cm (17,4 cala) bez zatrzaskow szafy typu rack
Glebokosc 72,06 cm (28,4 cala) z zasilaczem i ostona
68,07 cm (26,8 cala) bez zasilacza i ostony
Waga (przy maksymalnej 26,1 kg (57,54 funta)

konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia)

17,7 kg (39 funtéw)
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegélnych konfiguracji systemu, prosze odwiedzi¢
strone internetowg www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura:
W trakcie pracy Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C na godzing
UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stop
maksymalna temperatura, w jakiej urzgdzenie moze
pracowac, obniza sie o 1°F na kazde 550 stép.
Przechowywanie 0Od —40 do 65°C (0od —40 do 149°F) przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym wynoszacym 20°C na godzing
Wilgotnos¢ wzgledna
W trakcie pracy od 20% do 80% (bez kondensacji) przy maksymalnym
gradiencie wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing
Przechowywanie od 5% do 95% (bez kondensacji) przy maksymalnym gradiencie

wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing

Maksymalne drgania

W trakcie pracy

0,26 Gms przy czgstotliwosci 5-350 Hz przez 5 minut w
kierunkach dziatania

Przechowywanie 1,54 Gms przy czestotliwosci 10-250 Hz przez 10 minut we
wszystkich kierunkach
Maksymalny wstrzas
W trakcie pracy Uderzenie pétsinusoidalne we wszystkich kierunkach o sile
31 G +/- 5% i czasie trwania impulsu 2,6 ms +/- 10%
Przechowywanie Uderzenie potsinusoidalne ze wszystkich szesciu stron o sile
71 G +/- 5% i czasie trwania impulsu 2 ms +/- 10%
Uderzenie fala kwadratowa ze wszystkich szesciu stron o sile
27 G przy zmianie predkosci 235 cali/sek. lub wigkszej
Wysokos¢
W trakcie pracy od -16 do 3 048 m (od —50 do 10 000 stop)
UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stop
maksymalna temperatura, w jakiej urzgdzenie moze
pracowad, obniza sie o 1°F na kazde 550 stép.
Przechowywanie Od -16 do 10 600 m (od —50 do 35 000 stdp)
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MpumeuyaHus, npeaocTepexeHus
W NpeaynpexaeHus

Q NMPUMEMAHUE: NMPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxKHY MHGOpMaLIo,
KOTOpas NOMOXET NCMOoMNb30BaTh KOMMbloTEp Gonee achdekTUBHO.

A OCTOPOXHO: OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha NOTeHLMaNbHYIO
OnacHOCTb NoBpexAeHUs 060pyAOBaHUA, NONYYEHUs NErkux TpaBm
UMK yrpo3y Ans XU3HMU.

Hndpopmauus B 7TOM J0KYMEHTE MOKeT ObITh U3MeHeHa (e3 MpeIBapUTEILHOr0 YBEIOMIeHHUsL.
© Dell Inc., 2008 r. Bce mpaBa 3amuimensl.

BocnpousseaeHue MaTeprasoB JaHHOTO PyKOBO/JCTBA B 11000 (hopme €3 MMCbMEHHOT0 pa3pelleHus
xopnoparuu Dell Inc. crporo 3anpermaercs.

Dell, norotunt DELL u PowerEdge — toBapusle 3Haku Dell Inc.; Citrix u XenServer — toBapHbIe
3Haku Kopriopauuu Citrix Systems Inc. n/unu oHOM WM HECKOIBKUX €€ JOYEPHUX KOMIaHUIA,
KOTOpBIE MOTYT OBITh 3apeructprpoBatsl B [larentaHom Benomcte CLLIA u npyrux crpanax. Intel u
Xeon — oxpansieMble ToBapHbIe 3Haku kopriopauuu Intel 8 CLLIA u npyrux crpanax; Microsofft,
Hyper-V, Windows u Windows Server — ToBapHbIe 3HaK{ WIIM OXpaHseMble TOBApHbIE 3HAKU
xopnopatyu Microsoft B CILIA w/unu npyrux crpanax. Red Hat v Enterprise Linux — oxpaHseMble
ToBapHbIe 3HaKH Kopriopaiuu Red Hat Inc. 8 CLLIA u npyrux crpanax; SUSE — oxpaHseMblii
ToBapHbIii 3HaKk kopropanuu Novell Inc. B CIIIA u apyrux crpanax. VMware — oxpaHseMslit
TOBapHbIH 3HaK kopropauun VMware, Inc. B CILIA u/uim 1pyrux opucIuKIUsX.

OcTanbHble TOBapHBIE 3HAKH M HA3BAHMsI IPOYKTOB MOTYT HCIIO/Ib30BaThCS B JAHHOM PYKOBOJICTBE
JUIs 0603HAUYEHHSI KOMITAaHHH, 3asBIISFOLIMX IPaBa Ha 9TH TOBAPHbIE 3HAKH M HA3BAHMSI, HITH TIPOJLYKTOB
stux kommnauii. Dell Inc. He 3asBseT 0 MpaBax Ha Kakue-IMO0 TOBapHBIC 3HAKU U HAa3BaHUS
HPOIYKTOB, KPOME COOCTBEHHBIX.
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YcTtaHoBKa n KoHdurypmpoBaHune

A OCTOPOXHO: Nepepn Tem Kak NPUCTYNUTb K BbINOMHEHUIO
cnepyowei npoueaypbl, NPOYMTANTE MHCTPYKLUU MO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH, NpunaraemMsie K cucteme.

PacnakoBka cuctemsbl

Pacnakyiite cucteMy ¥ HICHTUQUIUPYHTE KaKIBIH KOMITOHEHT.

YcTtaHOBKa HanpasnsAoLWMX KPOHIUTEMHOB U CUCTEMBI
B CTOWKY

CMOHTHpY#iTe HaNpaB/ISIOIe KPOHIUTEHHBI U YCTAHOBUTE CHCTEMY B CTOMKY COTIacHO
MHCTPYKLHSM 10 TEXHUKE O€3011aCHOCTH M MHCTPYKLMAM O MOHTaXy B CTOMKY. DTH
UHCTPYKLUY NPUIAratoTCs K CUCTEME.
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[ononHuTenbLHO: NOAKNYEeHUe KnaBuaTypbl, MbILLKY U
MOHUTOpA

[MoxkIrounTe KIABUATYPY, MBILIB X MOHHUTOP (JIOTIONHUTENBHO).

Pa3beMbl Ha 3ajiHel aHeTH CUCTEMBI CHA0KEeHbI 3HAYKaMH, MO3BOJISIOLMMU ONPEETHTh
COOTBETCTBHE Kabereil pazbemaM. Ha kabeqbHOM coeuHUTE e MOHUTOPA HEOOX0UMO
3aTSHYTh BUHTHI (€CITH OHH €CTh).

MopknoyeHue cUNOBbLIX Kabenen

[Moncoenunure mwHyp (LIHYpPbI) MUTAHUS K cucTeMe (cuctemam). Eciu ucnonb3yercst
MOHHTOP, TAKXKe MOJICOSANHUTE K HEMY IIHYp MUTaHUs MOHUTOPA.
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3akpenneHue LWHypa NUTaHUA

HW30rHuTe MHYP NUTAHHS CUCTEMBI B (hopMe METIH, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKE, i IPUKPETHTe
€ro MaHXeToH K cKoOe.

[NoncoenuHuTe APYTOi KOHEI] IHYpa MUTaHKS K 3a3eMICHHOH PO3eTKe MM OTASIEHOMY
UCTOYHHUKY NTUTAHNUS, HAIPUMep, K HCTOYHUKY Oecriepe6oiHOro MATaHus W
pachpesieTuTeNbHOMY IIUTY MUTAHHS.

BknroyeHne cuctembl

Haxwmure KHOTIKY MTUTaHUA Ha CUCTEME U MOHUTOPE. HOJ'DKHLI 3aropeTbCsa MHAUKATOPbI
IIATaHWUA.
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YcTtaHoBKa AoNoOnNHUTEeNbLHOW NMLUEeBOW naHenu

VYceranoBute JIULOEBYIO NaHEJIb (HOHOHHI/ITCHBHO).

3aBepLlieHue yCTaHOBKU onepaLuoHHOMN
CUCTEMbI

Ecnu xomnbroTep npuoOpeTeH ¢ npeaycTaHOBICHHOH ONepalioHHON CHCTEMOH, CM.
COOTBETCTBYIOLIYIO JOKYMEHTALHIO, TOCTABISIEMYIO BMECTE C KOMITbIOTEPOM. UTOOBI
YCTaHOBUTB ONEPALMOHHYIO CUCTEMY, CM. JOKyMEHTALUIO 110 YCTAHOBKE U HACTPOiiKe
oneparuoHHO! cucreMbl. OnepannonHas CHCTeMa J0JKHA OBITh YCTAaHOBJIEHA JI0 YCTAHOBKH
aInmapaTHOTO WK IPOTPaMMHOT0 00ecedeHus, KOTopoe He OBLIO IPHOOPETEHO BMeCTe ¢
CHCTEMOH.
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Citrix® XenServer 5.0 ¢ ucnpasieHueM | wim Oolee o3HEH Bepchn
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper—VTM

Brimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard u Enterprise
(32-paspsignas x86) Gold

Beimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise u Datacenter
(x64) Gold

Microsoft Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition 1 Premium Edition
(x64)

Brimycku Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard u Enterprise (32-pa3psausiit
Kox jutst miatdopmel X86) ¢ maketoM oOHOBIeHHS SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition u Enterprise Edition (x64) ¢ maketom
obHoBneHus SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition u Enterprise Edition
(32-pazpsanblid ko anst miardopMel X86) ¢ makeToM oOHoBeHust SP2

*  Brmycku Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise u DataCenter (x64)
¢ makeToM oOHOBIeHHs SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition u Premium
Edition ¢ maketom oOHOBNEHHH SP2

*  RedHat® Enterprise Linux® ES u AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES u AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 ¢ makerom o6HoBieHust SP2 (x86 64)

*  VMware® ESX Bepcuii 4.0 u 3.5, o6HOBIeHNE 4 (eCl TOCTYITHO)

*  VMware ESXi Bepcwit 4.0 u 3.5, o6HOBIeHHE 4 (€ClM TOCTYIHO)

Q NMPUMEYAHMUE: Camyio nocnegHo nHopmMaumio 0 NoaaepKNBaeMbIx
onepaumoHHbIX cucTeMax cM. Ha Beb-carite www.dell.com.

lNMpoyas none3Has nHgopmauumsa

A OCTOPOXHO: MpountainTe AOKyMeHTaLMIO No 6e3onacHoOCTU U
CcoOoTBeTCTBUIO HopMmaTuBam. OHa NnpegocTaBnseTcs BMecTe C
cuctemon. FapaHTUitHas MH(oOpPMaLMs MOXeT BXOAUTL B COCTaB
OAHHOro AOKYMEHTa UMK NpeaocTaBnaTLCA B BUAe OTAENbLHOro
OOKYMeHTa.

*  JlokymeHTalus Ha CTOMKY, MOCTaBisgeMasi B KOMIJIEKTE CO CTOMKOM, COOEePKUT
MHCTPYKIMH 110 YCTaHOBKE CHCTEMBI B 3Ty CTOHKY.

*  Pyxosoocmeo nonvsoeamens 060py0osanus CONEPKUT HHGOPMAIIHIO O
XapaKTepPUCTUKAX CHCTEMBI, TIOPS/IKE YCTPaHEHUS] HEUCIIPABHOCTEH CHCTEMBI U
YCTaHOBKE MJIH 3aMEHE €€ KOMIOHEHTOB. JlaHHbIN JOKyMEHT 0CTyneH B IHTepHeTe Ha
BeO-caiite support.dell.com.

*  Jlto0oit HocuTeNnb B KOMIUIEKTE C CHCTEMOH, COEpIKaIlliiA JOKYMEHTAIUIO 1
MpPOTrpaMMHBIE CPE/ICTBA [UIsl HACTPOHKH CHCTEMBI M YIIPABICHHUS €10, BKITIOYas
OTHOCSLIUECS K ONepalioHHo cucteme, [10 ynpaBneHus cucTeMoi, 0OHOBIEHUSIM
CHCTEMBI, a TAK)Ke KOMIIOHEHTaM, IPHOOPETEHHBIM BMECTE € CHCTEMOH.

Q NMPUMEYAHMUE: PekomeHnayetcs perynsipHo NpoBepsTb Hanuume
obHoBneHui Ha Beb-canTe support.dell.com 1 B nepyto odepeab
n3yyaTb cogepallytocsl B HUX MHGpOpMaLMIo, MOCKOMNbKY 4acTo oHa
3aMeHsIET MH(OPMaLMIO B APYTUX LOKYMEHTaX.
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Mony4yeHne TexHUYECKON NoaLePKKN

Ecnu BB HE TOHMMaeTe KaKylo-1100 MPOLEAypy HACTOSIIETO PYKOBOICTBA, UM €CITH CHCTEMA
He paboTaeT JOIDKHBIM 00pazoM, cM. Pykosodcmeo noiv3oeameiis 060py008aHus.
Kopmopars Dell™ MpeyiaraeT MPOMTH MOMHEIN Kypc 00ydeHus pabote ¢ 000pyaoBaHHEM U
HONMy4HTh cepThHKAT. JomoMHNTeNbHYI0 HHOOPMALIMIO CMOTPUTE Ha BeO-caiite
www.dell.com/training. Ycnyru o0y4enus u cepTuhuKaLiy TOCTYITHbI HE BO BCEX PETHOHAX.

TexHN4YecKkne xapakTepuCcTUKU

Mpoueccop

Tun npoueccopa

OZuH WK B YeThIPEXbsACPHBIX MM ABYAIEPHBIX MPOLIECCopa
Intel~ Xeon

LLinHa pacwumpeHus

Tur mmHBI

PCI Express 2-ro noxosieHus

Pazbembl paciiupenus yepe3

HAJCTPOEUHYIO ILIATY:
Hancrpoeunas ruara 1
(ueHTpaNbHAs)

OJn1H NONHOM BBICOTHI, JUIMHA 9,5 n10iiMOB, 4-KaHanbHbIH (coT 1)

MPUMEYAHMUE: 3toT cnot MoxHo 06HOBUTL AN
nogaepxku 12,2-a1onmMoBbIX Nnar.

OnuH HU3KONPODUIBHBIHA, ATHHA 9,5 TH0MMOB, 4-KaHATBHBII
(cmot 2)

Hancrpoeunas miara 2
(neBast)

J1Ba 1MOJHOI#A BHICOTBI, JUTMHA 9,5 1I0WMOB, 8-KaHabHbIE
(cnotbl 3 1 4)

nin

OpuH MOIHOM BBICOTHI, JuTMHA 9,5 M10iiMOB, 16-KaHaIbHBIN
(cnot 3)

NMPUMEYAHUE: Tonkko nepsble ABe nnarbl,
YCTaHOBMNEHHbIE B CUCTEME, MOTYT NOTpebnaTb
MOLLIHOCTL 25 BT. Bce ocTtanbHble nnaThl,
yCTaHaBnuBaeMble B CUCTEME, AOMKHbI NOTPEONATL
15 BT unu MeHbLue.
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MamaTtb

ApXuTeKTypa

Monynu namsita 800, 1066 wnu 1333 MI'u DDR3 registered
(peructpoas) nin unbuffered (HeGydepuzoBannas) Error
Correcting Code (ECC, oOHapy>keHHe U HCIpaBIeHHE OIIHOO0K)
DIMM. IMoanepxka texnonorun Advanced ECC win
ONTUMH3UPOBAHHON PabOTHI MAMSTH.

Pazbemsbl 711 Mozynel mamsti

BocemHannars 240-KOHTaKTHBIX pa3beMOB

EMKocTh Mozyneit namsti

Monynu UDIMM 1o 1 I'b u 2 I'B, u Mmozynu RDIMM no 2 I'B,
4Tbumu 8T'B
(0mHO-, ABY- MJIM YETHIPEXPAHKOBBIE B 3aBHCHMOCTH OT EMKOCTH)

MuHuMabHbIH 006eM O3Y

1 I'B ¢ ogaum npoueccopoM (1 DIMM Ha kaxaslii mporeccop)

MakcumainbHblid 00bem O3Y

96 I'b (c uetbipexpankoBbiMU Monyasmu 8§ ['b RDIMM), 144 T'B
(c nBypankoBbiMU Moayasimu 8 I'b RDIMM), unu 24 I'b
(c monynsimu 2 IT'b UDIMM)

Hakonutenu

Kecrtkue aucku

Jlo mectu 3,5-110MOBBIX BHYTPEHHHX JKECTKUX JUCKOB SAS uin
SATA ¢ BO3MOXXHOCTBIO “TOpstiero” nepekiouenus, 6e3
HOAJEPKKU TOHMOTHHTEIBHOTO JISHTOYHOTO HAaKOUTENs

WIu

Jlo yeTbIpex 3,5-110MOBBIX BHYTPEHHHUX KECTKHX JAUCKOB SAS
niu SATA ¢ BO3MOKHOCTBIO “TOpSIUero” nepekstoueHus, ¢
MOAEPKKON JIOTIONHUTENIBEHOTO BHYTPEHHETO JICHTOUHOTO
HaKONUTES

WM

Jlo BocbMH 2,5-110/IMOBBIX BHYTPEHHHUX )KECTKUX AUCKOB SAS 1in
SATA ¢ BO3MOXHOCTBIO “TOPS4ero” NepeKItoueHusl, ¢ MOIIEPIKKOI
JIOTIOJTHUTENIEHOTO BHY TPEHHETO JISHTOYHOTO HAKOIUTEIsI

JlucKoBOI THOKUX JUCKOB

Buewmnuii nonoaaureasusiii USB-auckoBos rHOKHX IHCKOB
emkocthio 1,44 Mb

JIuckoBo 17151 ONTUYECKUX
JIICKOB

OnMH AOMONHUTENbHBII BHYTPEHHHUI II0CKUiA 1ruckoBoa SATA
DVD-ROM unu DVD+RW

JononuutenbHsiii BHenHuit USB-auckoBox st DVD-auckoB
MPUMEYAHMUE: Ouckosoap! ans DVD-guckos
npeaHasHa4veHbl TONbKO ANA AaHHbIX.

BHyTpeHHuit HakonUTENb HA
MAarHUTHOM JIEHTE

OHO OTIOTHUTENEHOE yCTpOﬁCTBO TIOJIOBUHHOU BBICOTHI ISl
apXuBalWX JaHHBIX HA MAarHuTHOM JIeHTe

Dra1I-HAKOUTETh

BuyTpenHee nononHutensHoe yerpoiicTBo ¢ USB-uHTEpdheiicom
['He3/10 1S AOTIOJTHUTENILHOM BHYTPEHHEH KapThl MaMsTH Secure
Digital (SD)

T'He310 1 JOMONHUTENBHOM BHELIHEN KapThl mamMsati SD
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Pa3bembl

3aaHAA NaHe b

CerteBast nHTepdeiicHas
mara

[locnenoBarenpHbIil NOPT
USB
Buneo

JlonoaHUTEIbHAS
BHELIHSS KapTa NaMaTH
VFlash

Yersipe RJ-45 10/100/1000 M6ut/c Ethernet

9-kontakTHbI DTE-pazbem, coBmecTumslii ¢ 16550
J1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3bema, coBMecTUMbIX ¢ USB 2.0
15-xonTakTHbIH VGA-pa3bem

OnHO THE3/10 Ha 3a/iHel MaHenu 171 KapThl GIdII-namMsTH

Ilepenusisi nanenb

Buneo 15-koHTakTHbIi VGA-pasbeM
USB JIBa 4-KOHTaKTHBIX pasbeMa, coBmecTuMbIx ¢ USB 2.0
BuyTpennue
USB OpuH 4-KOHTaKTHbIN, coBMecTuMbIi ¢ USB 2.0
JlomomHUTETHHBII OHO THE3/10 ISl BHYTPEHHEH KapThl uaLi-naMsaTu
BHYTPEHHUN MOJYNb
mamsta SD
Buaeo

Tun Buaeoanantepa

Bcerpoennsiit Matrox G200

Buneonamsts

8 MB u3 O3Y

Power (MuTaHune)

HcTo4YHMK MUTAHUSA MEPEMEHHOI0 TOKA (11 KaKA0ro 0J10Ka MUTAHUSA)

MouHoCTh B BaTTax
Hanpsoxenue
TennoBbiaeneHNE

MaxkcumanbHbIi Opocok
TOKa

870 Bt (High Output)
570 Bt /200840 KB (Energy Smart)

90-264 B nepeMeHHOro Toka, aBTOMaTHYECKOE NEPEKIIIOUEHHE
nuarna3zoHoB, 47-63 '

MakcumyM 2968,6 BTE/4 (High Output)
MakcumyM 19449 BTE/4 (Energy Smart)

IIpu crangapTHBIX MapaMeTpax MUTAIOLIEH CETH U BO BCEM
paboueM juana3oHe BHELIHUX 1apaMeTPOB CUCTEMbI OPOCOK TOKa
MOXET JOCTUTraTh He Ooree 55 A Ha OIOK MUTaHUS B TeUCHUE HE
6onee 10 mc.
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Power (MutaHune) (npodosmkeHue)

AKKyMYJISITOpHBIe §aTapen

CucremHas

Kpyrnas minockas akkymynstopHas 6arapes CR 2032 3,0 B

aKKyMyJIITOpHas Oatapes

AXKyMyssTOpHas Oarapest biok HoHHO-MTHEBBIX Gatapeii 3,7 B
RAID (momoiHHTETBHO)

dusnyeckne xapakTepucTukn

Beicora 8,64 cMm (3,4 moiima)
Iupuna 48,24 cm (18,99 mroiima) ¢ 3aieaKaMu CTOMKA
44,31 cMm (17,4 nroiima) 6e3 3allesioK CTOHKH
T'nyouna 72,06 cm (28,4 mroiima) ¢ GOKaM¥ UTAHKS U JIULIEBON MaHEIbI0

68,07 cm (26,8 nroiima) 6e3 GJIOKOB MUTaHUs U JIMLEBOM NaHeIu

Macca (MaKc. KoHpUTypars) 26,1 xr (57,54 dyHTOB)

Macca (mmycToid)

17,7 xr (39 ¢yHTOB)

Ycnosusa JKcnnyatauumn

MPUMEYAHMUE: JononHuTensHyo MHdopMaLInio 0 napameTpax oKpyxaroLLei
cpenbl 4Na yCTaHOBKU ONpeaeneHHon KoHuMrypaumm cuctembl CM. Ha Beb-cante
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B mporecce pabotst

Bo Bpemst xpanenus

Or 10° o 35°C (ot 50° no 95°F) ¢ MakcUMaJIbHOH CKOPOCTBIO
mMmeHenus temmneparypsl 10°C B uac

MPUMEYAHWE: Ecnu BbicoTa MecTa aKkcnnyatauum Hag,
ypoBHEM Mops npeBbiwaeT 2950 dyToB, MakcumarnbsHas
paboyasn TeMmnepatypa cHmkaeTcsa Ha 1°F/550 dyTos.

Ot -40° 10 65°C (ot -40° o 149°F) ¢ MaKcUManbHO# CKOPOCTHIO
u3MeHenus remneparypst 20°C B yac

OTHoCHUTEIbHAS BJIAKHOCTH

B nponecce paGoTbt

Bo Bpemst xpaneHus

Ot 20% 1o 80% (6e3 KOHIEHCalKK) ¢ MAKCUMAJIbHBIM H3MEHEHHEM
BiakHoctu 10%/4.

Ot 5% 10 95% (6e3 KoHIEeHCalMK) C MAKCUMAJIBHBIM H3MEHEHHEM
BaxHoctu 10%/4.
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YcnoBus akcnnyaTtauum (npodosnkeHue)

MaxkcumaibHas BUOpanus

B npouecce padorbl 0,26 Gmc B muanazone 5-350 I'u B Teuenue 5 MUHYT npu pabouei
OpHEeHTalUH

Bo Bpems xpanenuss 1,54 Guc B auanasone 10-250 'u B Teuenne 10 MunyT npu mo6o#
OpHEHTalUN

MaxkcumabHas ylapHas Harpy3Ka

B nporiecce pabotbl  [lonycunycounansHoe ylapHoe Bo3ieHCTBHE Npu J11000# paGouei
opuenTtauu 31 G +5% u anurenbHoCcTH UMITynbca 2,6 Mc £10%

Bo Bpewms xpaneHust  [lomycunycouaanbHoe ynapHoe Bo3aelcTBHE CO BCEX ECTH CTOPOH
71 G £5% nipu aauTenbHOCTH uMIyibea 2 Mc £10%
VnapHoe Bo3zieiicTBHE € XapaKTEPUCTHKO TPSAMOYTOIBHON (hOPMBI CO
BCeX IIecTH cTopoH 27 G 1 U3MEHeHHeM CKOPOCTH 235 M10iMOoB/c Hiu
GonbLie

BbicoTa Hax ypoBHEM Mopst

B nponecce paGotet Ot -16 10 3 048 M (ot —50 10 10 000 pyToB)
MPUMEYAHME: Ecnu Bbicota MecTa akcnnyatauum Hag
ypoBHEM Mops npeBblwaeT 2950 ¢yToB, MakcMManbHas
paboyas Temnepatypa cHmxkaeTca Ha 1°F/550 dyTos.

Bo Bpems xpaneruss Ot -16 mo 10 600 m (o1 —50 10 35 000 dyToB)
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Sistemas Dell™
PowerEdge™ R710

Procedimientos iniciales
con el sistema

D&LL



Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

A AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL y PowerEdge son marcas comerciales de Dell Inc.; Citrix y XenServer son
marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. o de una o varias de sus filiales, y puede estar registrada
en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y en otros paises. Intel y Xeon son marcas
comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Hyper-
V, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos o en otros paises. Red Hat y Enterprise Linux son marcas
comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises; SUSE es una marca
comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises. VMware es una marca
comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo E02S

Diciembre de 2008 N/P CX802 Rev. A02



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones
de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

Monte los rieles ¢ instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién del rack incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacion al sistema v, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacion al monitor.
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Fijacion del cable de alimentacion

Doble el cable de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracion, y fijelo al soporte con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con
conexion a tierra o a otra fuente de energfa, como por ejemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucion de
alimentacion (PDU).

Encendido del sistema

)

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
luminosos de alimentacién deberian encenderse.
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Instalacion del embellecedor opcional

Instale el embellecedor (opcional).

Finalizacion de la configuracion del sistema
operativo

St ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacién
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién de instalacion
y configuracién del sistema operativo. Asegurese de que el sistema operativo
estd instalado antes de instalar hardware o software no adquirido con el
sistema.

*  Citrix® XenServer™ 5.0 con actualizacién 1 o posterior
*  Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V™

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard y Enterprise
(x86 de 32 bits) Gold Edition

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Gold Edition

*  Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard y Premium
(x64) Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard y Enterprise
(x86 de 32 bits) Edition con SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 Standard y Enterprise (x64) Edition
con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard y Enterprise (x86 de 32 bits)
Edition con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Edition con SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard y Premium
Edition con SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES y AS 4.7 (x86)

* Red Iat Enterprise Linux ES y AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

¢ VMware® ESX version 4.0 y 3.5, actualizacion 4 (si estd disponible)
*  VMware ESXi version 4.0 y 3.5, actualizacion 4 (si esta disponible)

[E4 NOTA: Para obtener la informacion més reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite www.dell.com.

Otra informacion atil

A AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada
con el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

¢ En la documentacién del rack incluida con la solucién de rack se describe
como instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién
sobre las caracteristicas del sistema y se describe c6mo solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento
estd disponible en linea en la pdgina support.dell.com.
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* Enlos soportes multimedia suministrados con el ordenador se incluyen
documentacién y herramientas para configurar y administrar el sistema,
incluidas las relativas al sistema operativo, el software de administracion
del sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema
que haya adquirido con su sistema.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.comy, si las hay,
léalas antes de proceder a la instalacién, puesto que a menudo sustituyen la
informacion contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende algtn procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no

funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacion y certificacion de hardware.
Para obtener més informacién, vaya a www.dell.com/training. Es posible que

este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (sélo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Numero de modelo:

Voltaje de
alimentacion:
Frecuencia:

Consumo eléctrico:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

100-240 V CA

50/60 Hz
7,0-35A
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Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador

Uno o dos procesadores Intel® Xeon® de dos o cuatro
nucleos

Bus de expansion

Tipo de bus

PCI Express de segunda generacion

Ranuras de expansion
mediante tarjeta vertical:

Tarjeta vertical 1
(tarjeta vertical central)

Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x4 (ranura 1)

NOTA: Esta ranura se puede ampliar a 12,2 pulgadas.

Una de perfil bajo de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x4 (ranura 2)

Tarjeta vertical 2
(tarjeta vertical
1zquierda)

Dos de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x8 (ranuras 3 y 4)

O bien:

Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x16 (ranura 3)

NOTA: La compatibilidad con hasta 25 W sélo esta
disponible en las dos primeras tarjetas instaladas en el
sistema; las tarjetas adicionales instaladas en el sistema
deben ser de 15 W o menos.

Memoria

Arquitectura

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados o sin bufer
a 800, 1 066 o 1 333 MHz Compatibilidad con ECC
avanzada o funcionamiento con optimizacién

de memoria

Zécalos de
modulo de memoria

18 de 240 patas

Capacidades del

modulo de memoria

UDIMM de 1y 2 GB; RDIMM de 2,4 u 8 GB
(no duales, duales o cuddruples, segtn la capacidad)
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Memoria (continuacién)

RAM minima

1 GB con un tnico procesador
(1 DIMM por procesador)

RAM madxima

96 GB (con RDIMM de 8§ GB cuadruples), 144 GB
(con RDIMM de 8 GB duales) o0 24 GB (con UDIMM
de 2 GB)

Unidades

Unidades de disco duro

Hasta seis unidades internas de disco duro de 3,5
pulgadas e intercambio activo, de tipo SAS o SATA,
sin compatibilidad con unidad de cinta interna opcional
O bien:

Hasta cuatro unidades internas de disco duro de 3,5
pulgadas e intercambio activo, de tipo SAS o SATA,
con compatibilidad con unidad de cinta interna opcional
O bien:

Hasta ocho unidades internas de disco duro de 2,5
pulgadas e intercambio activo, de tipo SAS o SATA,
con compatibilidad con unidad de cinta interna opcional

Unidad de disquete

Unidad USB externa opcional de 1,44 MB

Unidad éptica

Una unidad de DVD-ROM o DVD+RW SATA interna
opcional reducida
Unidad de DVD USB externa opcional

NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo de datos.

Unidad de cinta interna

Un dispositivo de copia de seguridad en cinta de media
altura opcional

Unidad flash

Unidad USB interna opcional

Tarjeta de memoria Secure Digital (SD) interna
opcional

Tarjeta de memoria SD externa opcional
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Conectores

Parte posterior
NIC
Serie
USB
Video

Tarjeta VFlash externa
opcional

Cuatro RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
9 patas, DTE, compatible con 16550

Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
VGA de 15 patas

Una ranura para tarjeta de memoria flash en el panel
posterior

Parte frontal

Video VGA de 15 patas
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos
USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0
Moédulo SD interno Una ranura para tarjeta de memoria flash interna
opcional
Video
Tipo de video Matrox G200 integrado

Memoria de video

8 MB compartida

Alimentacion

Fuente de alimentacién de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia

Voltaje

Disipacién de calor

Corriente de

870 W (alto rendimiento)
570 W /2008 40 KB (uso inteligente de energfa)

90-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz

2968,6 BTU/h (869,4 W) como maximo
(alto rendimiento)

1944,9 BTU/h (569,6 W) como médximo
(uso inteligente de energia)

En condiciones normales de linea y en todo el rango

conexion maxima operativo del sistema, la corriente de la conexién puede
alcanzar 55 A por cada fuente de alimentacién durante

10 ms o menos.
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Alimentacion (continuacion)

Baterias
Bateria del sistema Bateria de tipo botén de litio CR2032 de 3V
Bateria RAID Bateria litio-ion de 3,7 V
(opcional)

Caracteristicas fisicas

Altura 8,64 cm

Anchura 48,24 cm con los pestillos del rack
44,31 cm sin los pestillos del rack

Profundidad 72,06 cm con las fuentes de alimentacién y
el embellecedor
68,07 cm sin las fuentes de alimentacion y
el embellecedor

Peso (configuracion 26,1 kg
mdxima)
Peso (vacio) 17,7 kg

Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento  De 10 °C a 35 °C con una gradacién de temperatura
maxima de 10 °C por hora

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m, la temperatura
maxima de funcionamiento se reduce 0,55 °C cada 168 m.

En almacenamiento  De —40 °C a 65 °C con una gradacién de temperatura
maxima de 20 °C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento  Del 20 al 80% (sin condensacién) con una gradaciéon
de humedad maxima del 10% por hora

En almacenamiento  Del 5 al 95% (sin condensacién) con una gradacién
de humedad maxima del 10% por hora
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Vibracién maxima

En funcionamiento
En almacenamiento
Impacto maximo

En funcionamiento

En almacenamiento

0,26 Grms de 5 a 350 Hz durante 5 minutos en las
orientaciones de funcionamiento

1,54 Grms de 10 a 250 Hz durante 10 minutos en todas las
orientaciones

Impacto en semionda sinusoidal en todas las orientaciones
de funcionamiento de 31 G +/-5% con duracién de pulso de
2,6 ms +/-10%

Impacto en semionda sinusoidal en los seis laterales de 71 G
+/-5% con duracién de pulso de 2 ms +/-10%

Impacto en onda cuadrada en los seis laterales de 27 G con
cambio de velocidad a 596,9 cm/s o superior

Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento

De-16a3 048 m

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m, la temperatura
maxima de funcionamiento se reduce 0,55 °C cada 168 m.

De -16a 10 600 m
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar
ve Uyarilar

Q NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci
olacak énemli bilgiler verir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar,
kisisel yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2008 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdar.

Dell Inc.'in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Dell, DELL logosu ve PowerEdge, Dell Inc.'in ticari markalaridir; Citrix ve XenServer Citrix
Systems, Inc. ve/veya daha fazla alt kurulugunun ticari markalaridir ve ABD Patent ve Ticari Marka
Biirosunda ve diger iilkelerde kayitl1 olabilir. /ntel ve Xeon Intel Corporation'in ABD'deki ve diger
tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir; Microsoft, Hyper-V, Windows ve Windows Server Microsoft
Corporation'in ABD'deki ve/veya diger iilkelerdeki ticari markalar1 veya tescilli ticari markalaridir.
Red Hat ve Enterprise Linux Red Hat, Inc.'in ABD'deki ve diger tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir;
SUSENovell, Inc.'in ABD'deki ve diger iilkelerdeki tescilli ticari markasidir. VMware VMware, Inc.'in
ABD'deki ve/veya diger yargi bolgelerindeki tescilli ticari markasidir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da tirtinlerine atifta bulunmak i¢in baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin digindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hi¢bir miilkiyet hakki olmadigini beyan eder.
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Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen islemleri uygulamadan &nce sistemle birlikte gelen

givenlik yonergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigint
kontrol edin.

Raylar ve Sistemi Rafa Monte Etme

Raylar1 monte edin ve sistemi rafa sisteminizle birlikte verilen giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek takin.

Sisteminizi Kullanmaya Baslarken
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istege Bagl — Klavye, Fare ve Monitérii Baglama

Klavye, fare ve monitorii baglayn (istege bagl).

Sisteminizin arkasindaki konnektorlerde her konnektore hangi kablonun
takilacagini gosteren simgeler bulunur. Monitoriin kablo konnektoriinde
bulunan vidalar1 (varsa) mutlaka sikin.

Gii¢ Kablolarini Baglama

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisint yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa monitériin giic kablosunun monitdre baglantisini gerceklestirin.
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Gii¢c Kablosunu Sabitleme

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gosterildigi gibi ilmek yapin ve kabloyu
sistemle birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin.

Gii¢ kablosunun diger ucunu toprakli bir elektrik prizine ya da kesintisiz gii¢
kaynagi (UPS) veya gii¢ dagitim birimi (PDU) gibi ayr1 bir gii¢ kaynagina takin.

Sistemi A¢gma

Sistem ve monitor tizerindeki gii¢ diigmesine basin. Gii¢ gostergeleri
yanmalidir.
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istege Bagh Gergeveyi Takma

Cerceveyi takin (istege bagli).

isletim Sistemi Kurulumunu Tamamlayin

Onceden yiiklenmis bir isletim sistemi satin aldiysaniz, sisteminizle birlikte
gonderilen isletim sistemi belgelerine bakin. Isletim sistemini ilk kez
ytkliiyorsaniz isletim sisteminize iliskin kurulum ve yapilandirma belgelerine
bakin. Sistemle birlikte satin almadiginiz diger donanim ya da yazilimi
yliklemeden 6nce isletim sisteminin yiikli oldugundan emin olun.
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Citrix® XenServer " 5.0, diizeltme 1 veya iizeri
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-\/TM

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard ve Enterprise (32-bit x86)
Gold stirtimleri

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise ve Datacenter
(x64) Gold stiriimleri

Microsoft Window Small Business Server 2008, Standard ve Premium (x64)
stirtimleri.

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard ve Enterprise (32-bit x86)
stirtimleri, SP2 ile

Microsoft Windows Server 2003 Standard ve Enterprise (x64) stiriimleri,
SP2 ile
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Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard ve Enterprise (32-bit x86)
siiriimleri, SP2 ile

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise ve Datacenter
(x64) stirtimleri, SP2 ile

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard ve Premium
siriimleri, SP2 ile

Red Hat® Enterprise Linux® ES ve AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES ve AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

VMware® ESX Siiriim 4.0 ve 3.5, Giincelleme 4 (kullanilabildiginde)
VMware ESXi Siiriim 4.0 ve 3.5, Giincelleme 4 (kullanilabildiginde)

NOT: Desteklenen isletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin,
bkz. www.dell.com.

Ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen giivenlik bilgilerine ve diizenleyici

bilgilere bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmis veya ayri
bir belge olarak eklenmis olabilir.

Raf ¢oziimiiniiz ile birlikte gelen raf belgeleriniz sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar

Donanmm Kullanict El Kitabi sistem 6zellikleri tizerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yiiklenmesi ve degistirilmesi
iglemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢cevrimici olarak
support.dell.com adresinde bulunmaktadir.

Sisteminiz ile birlikte gelen, isletim sistemi, sistem yonetimi yazilimi, sistem
giincellemeleri ve sisteminiz ile birlikte satin aldiginiz sistem bilesenleri
dahil sisteminizi yapilandirma ve yonetme belgelerini ve araglarini saglayan
herhangi bir ortam.

Q NOT: Her zaman support.dell.com adresindeki giincellemeleri
kontrol edin ve genellikle diger belgelerdeki bilgileri gegersiz
kildigindan énce glincellemeleri okuyun.
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Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir iglemi anlamadiysaniz ya da sistem beklendigi sekilde
calismadiysa bkz. Donanim Kullanici El Kitabi. Dell™ kapsamli donanim
egitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi i¢in bkz. www.dell.com/training.
Bu hizmet tiim bélgelerde sunulmamaktadir.

Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi Bir veya iki adet dort veya cift cekirdekli Intel® Xeon®
islemci

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tiirti PCI Express Generation 2

Yiikseltici karti iizerinden

genisletme yuvalar:: Bir adet tam yiikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x4 baglanti
Yiikseltici 1 (yuva 1)
(Merkezi Yiikseltici) NOT: Bu yuva 12,2 inge yikseltilebilir.
Bir adet diistik profilli, 9,5 in¢ uzunlukta, x4 baglanti
(yuva 2)
Yiikseltici 2 iki adet tam yiikseklikte, 9,5 ing uzunlukta, x8 baglanti
(Sol Yiikseltici) (yuva 3 ve 4)
veya
Bir adet tam yiikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x16 baglanti
(yuva 3)

NOT: 25 W'a kadar destek yalnizca sisteme takilan
ilk iki kartta bulunur; sisteme takilan her tirli ek
kartin 15 W veya daha altinda olmasi gerekir.
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Bellek

Mimari 800, 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayith veya
arabelleksiz Hata Diizeltme Kodu (ECC) DIMM'leri.
Gelismis ECC veya Bellek Optimizasyonlu ¢aligma
destegi.
Bellek modiilit On sekiz adet 240 pinli
soketler
Bellek modiilii 1 GB ve 2 GB UDIMM'ler ve 2 GB, 4 GB
kapasiteler veya 8§ GB RDIMM'ler
(tek, cift veya dort seviyeli, kapasiteye bagli)
Minimum RAM Tek islemciyle 1 GB (islemci bagina 1 DIMM)
Maksimum RAM 96 GB (dort seviyeli 8 GB RDIMM ile), 144 GB
(cift seviyeli 8 GB RDIMM ile) veya 24 GB
(2 GB UDIMM'ler ile)
Siiriiculer

Sabit siiriiciiler

Istege bagl dahili teyp siiriicii desteksiz alt1 adede kadar
3,5 ing, dahili, calisirken takilabilir SAS veya SATA sabit
suiriicii

veya

Istege bagl dahili teyp siirticii destekli dort adede kadar
3,5 ing, dahili, ¢alisirken takilabilir SAS veya SATA sabit
siiriicii

veya

Istege bagl dahili teyp siiriicii destekli sekiz adede kadar
2,5 ing, dahili, calisirken takilabilir SAS veya SATA sabit
suiriicti

Disket Siirticii

Istege bagl harici USB 1,44 MB siiriicii

Optik siiriicii

Bir adet istege bagli dahili ince SATA DVD-ROM veya
DVD+RW siiriicii
Istege bagl harici USB DVD

NOT: DVD cihazlari yalnizca veri igindir

Dahili Teyp Siiriicti

Bir adet istege bagli yarim yiikseklikte yedekleme aygiti

Flash Siiriicii

Istege bagh dahili USB
Istege bagl dahili Giivenli Dijital (SD) bellek karti
Istege bagh harici SD bellek karti
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Konnektorler

Arka

NIC Dort adet RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Seri 9 pinli, DTE, 16550 uyumlu
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
Istege bagl harici Arka panelde bir adet flash bellek kart1 yuvast
VFlash karti
On
Video 15 pin VGA
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dabhili
USB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Istege bagh dahili Bir adet dahili flash bellek kart1 yuvasi
SD modiilii
Video
Video tiirii Timlesik Matrox G200
Video bellegi 8 MB paylagimli
Power (Giig)
AC Gii¢ Kaynagi (gii¢ kaynagi basina)
Watt Degeri 870 W (Yiiksek Cikis)
570 W /2008 40 KB (Energy Smart)
Voltaj 90-264 VAC, otomatik aralikli, 47-63 Hz

Is1 dagitimi

Maksimum ani
akim

2968,6 BTU/saat maksimum (Yiiksek Cikis)
1944,9 BTU/saat maksimum (Energy Smart)

Normal hat kosullar1 altinda ve sistemin ortam ¢alisma
araliginin tizerinde, ani akim 10 ms veya daha kisa bir
siire i¢in gili¢ kaynagi bagina 55 A'ya ulasabilir.
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Power (Gii¢) (devami)

Piller
Sistem pili

RAID pil
(istege bagli)

CR 2032 3,0 V lityum diigme pil
3,7 V lityum iyon pil paketi

Fiziksel Ozellikler

Yiikseklik

8,64 cm (3,4 ing)

Genislik 48,24 cm (18,99 ing), raf kilitleri ile
44,31 cm (17,4 ing), raf kilitleri olmadan
Derinlik 72,06 cm (28,4 ing), giic kaynaklari ve gergeve ile

68,07 cm (26,8 ing), gii¢ kaynaklar1 ve ¢ergeve olmadan

Agirlik (maksimum
yapilandirma)

26,1 kg (57,54 Ib)

Agirlik (bos durumda)

17,7 kg (39 Ib)

Gevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iligkin gevresel élgiimlerle ilgili ek bilgi
icin bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature (Sicakhk)

Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)
NOT: 2950 fitin Gzerindeki yukseklikler igin, maksimum
calisma sicakligi 1°F/550 ft. duser.

Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
—40° - 65°C (—40° - 149°F)

Bagil Nem

Calisma Saatte maksimum %10'luk nem degisimli %20 - %80
(yogunlagmasiz)

Depolama Saatte maksimum %10'luk nem degisimli %5 - %95

(yogunlagmasiz)
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Gevre Ozellikleri (devami)

Maksimum titresim

Calisma

Depolama

Maksimum sarsinti

Calisma yonlerinde 5 dakika i¢in 5-350 Hz'den itibaren
0,26 Gms

Tiim yonlerde 10 dakika i¢in 10-250 Hz'den itibaren
1,54 Gms

Calisma 2,6 ms arti-eksi %10 darbe siiresine sahip tiim ¢alisma
yonlerinde 31 G arti-eksi %35 yarim siniis sarsint1

Depolama 2 ms arti-eksi %10 darbe siiresine sahip alt1 tarafin hepsinde
71 G arti-eksi %5 yarim siniis sarsint1
Alt1 tarafin hepsinde 235 ing/sn veya daha biiyiik hiz
degisimine sahip kare dalga sarsint1

Yiikseklik

Calisma —16 - 3.048 m (=50 - 10.000 ft)
NOT: 2950 fitin Gizerindeki ylkseklikler igin, maksimum
calisma sicakligi 1°F/550 ft. duser.

Depolama —16 - 10.600 m (50 - 35.000 ft)
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